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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

©  The equipment has been dropped and damaged.
©  The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

B Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

B Contact our technical staff at: http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been

tested and found to comply

with the limits for a class B N 1 996
digital device, pursuant to

part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7786

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BT E W
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special han-
dling when recycled or disposed of in California. For further information please
visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AECTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLei
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisHEHNs OKpYXatoLLeln Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCAILLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHust
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTky Mo OKOHYaHWK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpPoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.
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ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the A55M-P33/ A55M-P25 series (MS-7786 v1.x) Micro-

ATX mainboard. These series are designed based on AMD® A55 chipset for opti-
mal system efficiency. Designed to fit the advanced AMD® FM1 processor, these
series deliver a high performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support

= Support AMD® A8/A6/A4/E2-series processors for FM1 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
= AMD® A55 chipset

Memory Support
= 2x DDR3 DIMMs support DDR3 1600/ 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® 8111E (A55M-P33)
= Supports LAN 10/ 100 by Realtek® 8105E (A55M-P25)

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8-channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 6x SATA 3Gb/s ports by AMD® A55

Connectors
® Back panel
- 1x PS/2 mouse port
- 1x PS/2 keyboard port
- 1x DVI-D port*
- 1x VGA port*
- 6x USB 2.0 ports
- 1x LAN jack
- 3x flexible audio jacks**
*(The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.)
**(To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
outputted from front panel.)
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= On-Board Connectors
- 3x USB 2.0 connectors
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Parallel Port connector (optional)
- 1x Serial Port connector (optional)
- 1x TPM connector (optional)
- 1x Chassis Intrusion connector

Slots

= 1x PCle 2.0 x16 slot
= 1x PCle 2.0 x1 slot
= 1x PCl slot

Form Factor
= Micro-ATX (22.6 cm X 21.6 cm)

Mounting
= 6x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




MOUNTING SCREW HOLES

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands re-
quired for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is
an /0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/0
backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the
mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of
the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please
refer to the manual that came with the computer case.
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IMPORTANT
* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard cir-
cuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

PS/2 mouse LAN .
pp— @ Line-In
USB 2.0 ports @ Line-Out
o
=|| O
L 1
PS/2 keyboard DVI-D port USB 2.0 ports

IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output
from front panel.

* The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation for FM1

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the
top to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste
on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

The surface of FM1 CPU.

Remember to apply some thermal
paste on it for better heat dispersion.

Gold arrow




Follow the steps below to install the CPU & cooler
correctly. Wrong installation will cause the damage of
your CPU & mainboard.

1.

Pull the lever sideways away from the socket.
Make sure to raise the lever up to a 90-degree
angle.

Look for the gold arrow of the CPU. The gold ar-
row should point as shown in the picture. The CPU
can only fit in the correct orientation.

If the CPU is correctly installed, the pins should be
completely embedded into the socket and can not
be seen. Please note that any violation of the cor-
rect installation procedures may cause permanent
damages to your mainboard.

Press the CPU down firmly into the socket and
close the lever. As the CPU is likely to move while (i
the lever is being closed, always close the lever
with your fingers pressing tightly on top of the CPU
to make sure the CPU is properly and completely
embedded into the socket.

Position the cooling set onto the retention mecha-
nism. Hook one end of the clip to hook first.

Then press down the other end of the clip to fasten |
the cooling set on the top of the retention mecha-
nism. Locate the Fix Lever and lift up it .

Fasten down the lever.

Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

IMPORTANT

* While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep
an eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the
fixed bolt, the fixed lever will spring back instantly.

* Read the CPU status in BIOS.

* Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
You can barely see the golden finger if the memory module is properly in-
serted in the DIMM slot.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

IMPORTANT
* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect
the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and
firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power
cable should be hooked on the mainboard’s power connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.
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IMPORTANT

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX pow-
er supply to ensure stable operation of the mainboard.

Parallel Port Connector: JLPT1 (optional)

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the main-
board has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Re-
member to connect all system fans. Some system fans may not connect to the
mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can
be plugged into any available system fan connector.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2
e, Sols
SR e,

Serial ATA Connector: SATA1~6

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect
to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives
(SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

IMPORTANT

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such de-
vices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/
DVD/ Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.




Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as
USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.
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Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front audio panel located on your com-
puter case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity
Design Guide.

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2
These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is
compliant with Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design Guide.
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Serial Port Connector: JCOM1 (optional)
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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TPM Module Connector: JTPM1 (optional)
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module, optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer
case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system
will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the
warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.
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Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on
the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the sys-
tem can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned
on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the

CMOS RAM.
'
E

Keep Data Clear Data

CUTIC]

IMPORTANT

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the mainboard.

USB power Jumper: JUSB_PW1/ JUSB_PW2
These jumpers are used to assign which USB and PS/2 ports could support “Wake
Up Event Setup" field of BIOS.

Iv

JUSB_PW2
(for back panel USB
ports & PS/2 ports)

No Support
(Default)

(for onboard USB pe] a1
ports)
No Support Support
(Default)
IMPORTANT

If you set the jumper to Enabled, the power supply must be able to provide at
least 2A currents.
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

The PCle x16 slot

The PCle x1 slot

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot
The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

IMPORTANT

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion

card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

IMPORTANT

The items under each BIOS category described in this chapter are under con-
tinuous update for better system performance. Therefore, the description may be
slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

The Menu Bar

Systen Time

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.
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M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.

Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

Overclocking

Aptio Setup Utility ght (C) 2011 Americ

Adjust Intes 3 [Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU, NB and Memory. Read-only.

Adjust Internal Core Clock
This item is used to adjust the internal core clock of CPU.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or mainboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Power Capability Support
This item is used to set the CPU P-state. When setting to "Auto", it automatically
sets appropriate values that defined by P-state for stability.
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Adjust CPU-NB Ratio
This item is used to adjust CPU-NB ratio.

OC Genie

Setting this item to [Enabled] allows the system to detect the maximum FSB clock
and to overclock automatically. If overclocking fails to run, you can try the lower
FSB clock for overclocking successfully.

AMD Turbo Core Technology
This technology automatically increases the frequency of active CPU cores to
improve performance.

Adjust Turbo Core Ratio
This item is used to adjust turbo core ratio.

IGD Engine CLK
This item is used to adjust integrated graphics clock.

DRAM Frequency
This is used to adjust the memory frequency.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.
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tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRC

The row cycle time determines the minimum number of clock cycles a memory
row takes to complete a full cycle, from row activation up to the precharging of
the active row.

tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRFCO/ 1
These settings determine the time RFCO0/1 takes to read from and write to a
memory cell.

twCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

tREF
This item is used to set the tREF (refresh rate) timing.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD
These items is used to set the memory timings for memory channel 1/ 2.

Bank Interleaving
Bank Interleaving is an important parameter for improving overclocking capabil-
ity of memory. It allows system to access multiple banks simultaneously.

DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.
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Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

IMPORTANT

*

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

Lab Burst Mode

When enabled, the internal core clock can be adjusted over than 132 MHz for
overclocking.

Overclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu. The submenu shows the information of
installed CPU.

CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.
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MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. The submenu shows the information of
installed memory. Read only.
X.M.P Support Information
Press <Enter> to enter the sub-menu. The submenu shows the current status
of the X.M.P information. Read only.
CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.
AMD Cool'n’Quiet

The Cool’n’Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed
and power consumption.

IMPORTANT
To ensure that Cool’n’Quiet function is activated and will be working properly, it is
required to double confirm that:

* Run BIOS Setup, and select Overclocking Menu. Under Overclocking Menu,
find CPU Features > AMD Cool’'n’Quiet, and set this item to “Enabled”.

* Enter Windows, and select [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Op-
tions]. Enter Power Options Properties tag, and select Minimal Power Manage-
ment under Power schemes.

SVM Mode

This item allows you to enable/disable the AMD SVM (Secure Virtual Machine)
Mode.

Core C6 State

This item allows you to enable/ disable the C6 mode of CPU. This field will ap-
pear after you installed the CPU which support C6 mode.
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Save & Exit

i Utility -

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reboot
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
Ol 852 CPU,NB X H=Z2| ST o #xi 2HS EAIFLICH (247] &)

Adjust Internal Core Clock
Ol =g Ar&3to{ CPUS| LiF o 2HE ZHELICH

Adjust CPU Ratio

ol 52 2fL HelEE 23 fxof ot
Ste HiE ZEELICH o] 52 Z2AMIM
SEuch

Power Capability Support

O| #=2 CPU P-stateE MY st= o AFSEILICH "Auto"2 MH5IH, HHHE 2|
Sfi P-state0f] |3 Ho|E M gto 2 A& dYELICH

Z2AMO L 3 S8 FW
7ol 7l 8 Xlsts Heolet &
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Adjust CPU-NB Ratio
ol #=g AL&3t0f CPU-NB HIE8 ZRBLICH

OC Genie
0| 852 [Enabled]2 HHstH, AIARIM £|CH FSB 22 QlAlst T RIS 2
QHEZZE £ Y&LcH RHE 2 Mo MnjsiH, H3xe 2HEZZS
2lst FSB g HF0{ AT £ &Lt

AMD Turbo Core Technology

0l 7|&2 ¥5g g4 AI7I7] 2Is HEIEZ CPU Zoio| Fut+E

[0

7hAlL e

Adjust Turbo Core Ratio
Ol =g ME3to EHE FofHlgE RHELICH

IGD Engine CLK
ol &=g M83sto SEE e 2Hg ZHELCH

DRAM Frequency
o| ZEE AHB5to HZE| Fot+8 =-ELIC

DRAM Timing Mode
DRAM 2 £ 9| SPD (Serial Presence Detect) EEPROMO1| 2|5 DRAM EtO| 22 |
O{EX|E MEHEILICH (RIS 2 MH st SPD g 7IE2 2 st BIOSH| 2
Sl DRAM Eto|d 2/ Chg “IZ DRAM 743” ME N7 & THHE s JaLict [+
]2 M=ot ALSA7} DRAM EHO|Y T4 Bl Ch & 224 T3 DRAM 748" A2
HFE +852=2 8- + AaLich
Advanced DRAM Configuration
<Enter>& £ M2 HFE AIZHE LT o] M2 HiFolM T2 DRAM EtO|2S
ZHEE £ Aot

Command Rate

0| M2 DRAM EY £ & Mo{ghLct.

tCL
SDRAMO| 27| B2 ot 0| HHE AlEf5t7| Hofl (25 Atol22]) Bto|d
X|odg ZAHStE CAS CH7| Azt MofghLict

tRCD

DRAMO| AHEHE|H &t do| 2 EelgLch o] Y g5
RAS(Y F2)0lM CAS(E F4)20| #Eh Eto|Yg ZAXE £+ @
AtO|20| B 245 DRAM M50 Wt ELct

tRP
of MEe AHo] SXE 4 9l RAS ALOIZ 48 Ho{EILICH DRAM KIS T
olzloll RAS7H SH Alztg
ClolElg 2E5tx 28 £ ¢
g Zeolg Mg ELIC
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DRAM Voltage

tRAS
o] M2 RAS7t HiZE| H2RE 7Lt HiZal dof »= d Hele AlZ
2 2¥ELch

tRC
ALOIE AlZH2 HZ 2| ol & &/gstol M A ol AL S0 0|2 7|7t x|
™A Atol22 2rRStEn Hedh 2H A0|22 24 £ 5 éﬁﬂl—lth

tRTP
27| BHI A B B 7ol Az 2t A EHELICH

tWR
O| ¥=2 OIO|E{ HAE M7| B7|RE| AN ST B AIXHR|Q| 2|4 AlZh 2
ZAg HMofgLict x| 5%7|2 doi Hlo|E{E SHFLICH

tRRD
CHE W3 9] active-to-active X|2iS RIHELICt

tWTR

O| ¥=S2 ClO|E HAE M7| BY|RE ME ZEH 27| B A7HX|2| 2|4
Az Z+24g MofgfLict o] 52 27| W-e Alxfst7| Hof /0 gatingo| Z
x| 8&7|g g'89s5tE £ A&Lct

tRFCO/ 1

ol Md2 RFCO/10| HZEl A2 H 7Lt HZel Mol 4= o dels Al
Zte Axghch

tWCL

0| &5 tWCL (Write CAS Latency) EtO|Z AXof AFEElLICH

tFAW
O| &5 2 tFAW (four activate window delay) EtO| 2 Aol ALSELICt

tREF
O| &5 2 tREF (refresh rate) Et0| & ™ol ALSELICH

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>& =21 ME HIFE AIEELICH 2 AHde| 12 H=ZEl Eolds M
K“o" S ‘BAIAL“:'K

tRWTTO/ tWRRDI tWRWR/ tRDRD
ol &5 At8stod Hl=al Ad 1/ 22| H= 2| Eto|dg MEFLICH

Bank Interleaving
W3 olE2|Y2 HEele 2HERZ ¥ ol=dl
B Ar835tod odE] 7Ho| A E SAlol HMAE £ i

|'|_|'

QB Haluict o]
b

7 ol

=2 A8stod Hze Mg =Lt
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Spread Spectrum

HRIEE0o| 25 MM7[7t TWASEIH TAO| FXIZY(
doZILch i =& 7|52 BA ZH2 YYE EMI
A9o| Amo|3 7t WEE SMo 2 FoiELCH

=]

ALHO|3)0| MAtut HoHE
E EoigecEmMadn

E2i8
Y EMI 2X7F Sy x| g B AN AlAH oYY A Y

4852 Lldf [Disa-

bled(AHE O+EH|o2 M BLICE T Ll EMIZ Qls 2|7} 3t Z2 EMI 2
AE sl CHS B4t gle MEISHMR.

* CHOT B4t Zlo] 8+5 EMI= ZAKE|X|EH A|ABIO| HEIM 2 X{stHEILICE 7HE
Eret Ciof SHAF g2 s X/ 2 EMI 7S B ZSHMIL.

*ALE XEIEAE B8 ST E YAKHOE Y4B A7|IH QBEEZE ZEMHA
E IHAIZ|= #olo] E £ Qoo z QI ZZg FEsts S0 CifEAtS
BFE Al AME oteto 2 HEsiof BfLict

Lab Burst Mode

ol g5g g4t ot LHF 3o EHo| 2HERZ

Z™EELCH

2 2I8 132 MHz o|& 2=

Overclocking Profiles
<Enter>2 S ME HHFS AIZHELICH

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>& £2{ ME Hl7E AIZELICH

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

ol &=of x|Hgt ol A=FLIct

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

MEHE $H] @ HEH Z2 0t M- 2 ROMA| MEELCH

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMOIM MEE Z20tYUg 2= E& X|ZLICH

CPU Specifications
<Enter>& £2{ ME HFE ARELICLOl ME HiFE HXIE CPUS ZE F
2 MEE EAIFLUCH
CPU Technology Support
<Enter>& £21 M= Hw& AIRELICLO| ME Hiwe MXIE CPUZ XI5
= 7188 EAFLCH7I )
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MEMORY-Z
<Enter>& £2{ M2 HFE AIEELICLO| ME HFe MXIE HZE2o ZE F
2 HEE EAFLUCHEIZI H8)
X.M.P Support Information
<Enter>2 £21 M2 HFE AIZTELICH Ol 52 XM.P X2 HEo| #HxY &
EHE EAIELICH(47| T8)
CPU Features
<Enter>& =24 ME HIFE AIEELCH o M HiFiM CPU 7
£ ALt

AMD Cool'n’Quiet

Co
s2 =¥¥

ZCHTHO[0{E 7|&2 CPU £ 4H| TS FWX0|1 SXME HE +
A&LIch
ERAE

EH0[0/E 7|50| B3| MCHZ ESsH=X] &Qlste{w, CfSE olF2

2 &QI5f{of BfLICt:

* BIOS M&2 485l 1 Overclocking MenuZ #1&&fL|Cf. Overclocking Menuoi
A1 CPU Features > AMD Cool'n'QuietE 0l O] 8= S “Enabled(A&)"Z &
SBtLict.

* Windows& A|&}5t01 [AIZ]->[ME]->[M|018H->[F 2] S4d]2 (1E4EL|Cf. Pow-
er Options Properties(F1# S41 &5 &) Ef2E A%t 5101 Power schemes (&
24 A H|)0fl A1 Minimal Power Management(%|4 Z12/ 2t2|)& AE8fL|Ct.

SVM Mode

0| &= A835l04 AMD SVM (Secure Virtual Machine) 2 =& #4435} £ & HJ

|
,

24ste £ gLt

Core C6 State

ol g=olM cPuLlCe ZEE #435t = HIEHsHE = UaLc c6 ZEE
X|¢st= CPUE MxI5tH o] 274 EAIELICH
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MY UBE

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit

Ol g2 Ar85to] ZE HE A2 #|Astn MYS SRELICH

Save Changes and Reboot

ol #28 Argstol HZ AE B MI L ALHS

Save Changes
Ol 52 Ar8stod A Are S MEFLICH

Discard Changes
Ol 52 M85t ZE WY AL S FIAFLICH

Restore Defaults
O &= A&35t04BIOS 32 UAI7H Mgt 2%

== Boot Override ==

2|4t

7|8t 2EgLUCH

ol Hiwoll MxIEl M& 7t A&LICH 3 ME HxIE Mstn 28 &%

£ dauch

12
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FRANCAIS
POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Micro-ATX A55M-P33/ A55M-
P25 séries (MS-7786 v1.x). Les séries sont basées sur les puces AMD® A55
offrant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les processeurs
AMD® FM1 avancés, les séries sont trés performanantes et offrent une solution
adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= Supporte AMD® A8/A6/A4/E2-séries processeurs pour FM1 socket
(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces
= Puces AMD® A55

Mémoire supportée

= 2x DDR3 DIMMs supportent DDR3 1600/ 1333/ 1066 SDRAM (total Max.
16GB)

= Supporte le mode double-canal
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® 8111E (A55M-P33)
= Supporte LAN 10/ 100 par Realtek® 8105E (A55M-P25)

Audio

= Puces intégrées par Realtek® ALC887
= Supporte 8-canal audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 6x ports SATA 3Gb/s par AMD® A55

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1x port souris PS/2
- 1xport clavier PS/2
- 1x port DVI-D*
- 1x port VGA*
- 6x ports USB 2.0
- 1x prise LAN
- 3x prises audio flexibles**
*(Les ports DVI-D et VGA ne fonctionne qu'avec le Processeur Graphique
Intégré.)
**(Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre
sortis du panneau avant.)
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® Connecteurs intégrés
- 3xconnecteurs USB 2.0
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur port Parallele (en option)
- 1x connecteur de port Sérial (en option)
- 1x connecteur TPM (en option)
- 1x connecteur Chassis Intrusion

Emplacements

= 1x emplacement PCle 2.0 x16
= 1x emplacement PCle 2.0 x1
= 1x emplacement PCI

Dimension
= Micro-ATX (22.6 cm X 21.6 cm)

Montage
= 6x trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES DE MONTAGE

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage
néce saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de
l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez
utiliser celui ci plutot que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte
mere. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se fixer facilement dans la boitier
sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous
taraudés de la carte mére et sécurisez la carte mére avec les vis fournies avec
le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la carte est mon-
trée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel de votre
boitier ordinateur.
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"algllle 8]0g /88U nesuued np snoJj se)
28Ae Jaubije,s JUBAIOP S|| "Jeoq Np aialie,|

ecesce
f]

SIeA 819 JUBAlOp 8o /eanug suod seT

.:‘:,'_.
EEEED [EEEED ([BEEED

IMPORTANT

* Installez la carte mere sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact
entre la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

* Veeuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou
dans la boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Souris PS/2 LAN

@ Ligne-In
Ports USB 2.0 100 @ Ligne-Out
o
=|| O
1
Clavier PS/2 Ports USB 2.0
IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7eme et 8eme canal doivent étre sortis
du panneau avant.

* Les ports DVI-D et VGA ne fonctionnent qu’avec le Processeur Graphique in-
tégré.

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mé-
moire, ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de I'installation du matériel, veuillez
suivre les instructions de montage pour éviter d’'endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour FM1

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un sys-
teme de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Néanmoins, n'oubliez pas
d’appliquer un composé de transfert thermique pour une meilleure dispersion de

chaleur.
La surface de FM1 CPU.

N'oubliez pas d’appliquer un composé
de transfert thermique pour une meil-
leure dispersion de chaleur.

La fléche d’'or
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Suivez les instructions ci-dessous pour installer le CPU
et le ventilateur correctement. Une mauvaise installa-
tion endommagera votre CPU et la carte mére.

1. Tirez le levier de cété de la douille. Assurez-vous
de le lever jusqu’a 90-degrés.

2. Cherchez la fleche d’or du CPU. Elle doit désigner
comme montré dans le photot. Le CPU ne s’y in-
stalle que dans le position correcte.

3. Sile CPU est correctement installé, les pins sont ¢
completement intégrés dans la douille et ils sont
invisibles. Veuillez noter que toute fausse instal-
lation peut endommager en permanence votre
carte mére.

4. Appuyez sur le CPU fermement dans la douille
et fermez le levier. Vue que le CPU a une ten-
dance a bouger lorsque le levier se ferme, il faut (i
le fermer en fixant le CPU avec la main pour qu'il
soit correctement et complétement intégré dans
la douille.

5. Posez le ventilateur sur le mécanisme de réten-
tion. Crochez un cété du clip d’abord.

6. Puis appuyez sur I'autre coté du clip pour fixer le
ventilateur sur le haut du mécanisme de rétention.
Installez le levier de fixe et levez-le.

7. Fixez le levier.

8. Attachez le cable du ventilateur du CPU au con-
necteur du ventilateur de CPU a la carte mére.

IMPORTANT

* Quand vous déconnectez le crochet de sécurité du verrou fixé, il faut garder un
oeil sur vos doigts, parce qu’une fois que le crochet de sécurité est déconnecté
du verrou fixé, le levier fixé jaillira immédiatement.

* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans I'emplacement DIMM. Puis
poussez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire
soit profondément inséré dans I'emplacement DIMM. Vous ne pouvez pr-
esque pas voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré
dans I'emplacement DIMM.

3. Le clip en plastique situé de chaque c6té de 'emplacement DIMM va se fer-
mer automatiquement.

IMPORTANT

* En mode Double-Canal, assurez-vous que vous installiez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans les emplacements DIMM de
canaux différents.

* Pour lancer avec succeés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

\—?QGl
S
o,
e
P
A
=z,
v’bl/

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mére.

Connecteur de port paralléle : JLPT1 (en option)

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

Les connecteurs d’'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrdler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2
e, Sols
SR e,

Connecteur Sérial ATA : SATA1~6

Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA, tel que des disques durs
(HDD), lecteurs d'état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

IMPORTANT

* Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait
I'endommager et entrainer la perte de données lors des phases de transfert
de celles-ci.

* De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce type
de périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer
au manuel des périphériques pour plus d’information.
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Connecteur USB avant : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
Ce connecteur sert a connecter les USB périphérique de haute vitesse tel que
USB HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel 1/0O Connectivity Design Guide.

= E e Fo
B SGRIES
NSRS
> e,
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o Tages e,

Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design
Guide.




MS-7786

Connecteur de port sérial : JCOM1 (en option)
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.
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Connecteur de Module TPM : JTPM1 (en option)

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéeme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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Cavalier d'effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré regoit une alimentation d’'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, régler les cavaliers pour effacer

CMOS RAM.
o]
El i

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier lorsque le PC
est désactivé. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez surtout d’effacer le CMOS RAM
lorsque le PC est allumé, cela endommagera la carte mere.

Cavalier d'alimentation USB : JUSB_PW1/ JUSB_PW2
Ces cavaliers sont utilisés pour assigner lequel des périphérique USB et PS/2
supporte le mode « Wake Up Event Setup » du BIOS.

JUSB_PW2 4El 2

(pour ports USB et E

PS/2 sur le panneau E

arriére) Pas supporte Supporte
(Défaut)

(pour ports USB pe] a1 at
intégrés)
Pas supporte Supporte
(Défaut)

IMPORTANT

Si vous mettez le cavaliver en Enabled, I'alimentation doit étre capable de fournir
le courant de 2A au moins.
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Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L'emplacement PCle supporte la carte d’extension d'interface PCle.

L’emplacement PCle x16

L’emplacement PCle x1

Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)
L'emplacement PCl supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d’autre
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n'est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

IMPORTANT

Les menus de BIOS décrits dans ce chapitre sont mis a jour en permanence pour
une meilleure performance de systéme. En conséquence, la description peut étre
un peu différente du dernier BIOS et elle n’est qu’a titre de référence.

La barre menu

€) 2011 American Megatrends, Inc.

Systen Time

Main Menu
Utilisez ce menu pour parameétrer des éléments standards du systéme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.
Overclocking

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.
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M-Flash
Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security
Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d’utilisateur.

Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

[Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU, NB et de la mémoire.
Lecture uniquement.

Adjust Internal Core Clock
Ce menu sert a ajuster la fréquence du coeur interne du CPU.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert & déterminer la fréquence du proces-
seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. |l est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Power Capability Support
Ce menu sert a régler le P-état du CPU. Lorsque mis en "Auto", il régle automa-
tiquement les valeurs appropriées définies par P-état pour la stabilité.
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Adjust CPU-NB Ratio
Ce menu sert a ajuster le ratio CPU-NB.

OC Genie

La mise en [Enabled] de ce menu permet au systéme de détecter I'horloge FSB
maximum et d’overclocker automatiquement. Si I'overclocking échoue, vous pou-
vez essayer une horloge FSB moins haut pour y réussir.

AMD Turbo Core Technology
Cette technologie augmenter la fréquence des coeurs actifs du CPU automatique-
ment pour améliorer la performance.

Adjust Turbo Core Ratio
Ce menu sert a ajuster le ratio du coeur turbo.

IGD Engine CLK
Ce menu sert a ajuster I'horloge graphique intégrée.

DRAM Frequency
Ce menu sert a ajuster la fréquence de la mémoire.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d’étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de con-
figurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration”
relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il controle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Cet article controle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.
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tRAS
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRC

Le temps de cycle détermine le nombre minimum de cycles d’horloge qu’un
rang de mémoire prend pour compléter un cycle entier de I'activation du rang
jusqu’au précharge du rang activé.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.

tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tRRD
Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

tRFCO/ 1
Ces réglages détermine le temps que RFCO/1 prend pour lire ou écrire une
cellule de mémoire.

twCL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

tREF
Ce menu sert a régler le timing tREF (taux de rafraichissement).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Et vous pouvez régler le
timing de mémoire avancé pour chaque canal.

tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD
Ces menus servent a régler le timing de mémoire pour canal 1/ 2 de la mé-
moire.

Bank Interleaving

Bank Interleaving est un paramétre important pour améliorer la capacité
d’overclocking de la mémoire. Il permet au systéeme d’accéder a multiples
banques simultanément.

DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.
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Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

IMPORTANT

*

Si vous n'avez pas de probleme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.

*

N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

Lab Burst Mode

Lorsqu'il est activé, I'horloge du coeur interne peut étre ajusté en plus de 132 MHz
pour I'overclocking.

Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre
l'information du CPU installé.

CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

68



MS-7786

MEMORY-Z
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre
I'information de la mémoire installée. Lecture uniquement.
X.M.P Support Information
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre |'état
actuel de l'information X.M.P. Lecture uniquement.
CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans ce sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.
AMD Cool'n’Quiet

Cette Technologie Cool’'n’ Quiet peut effectivement et dynamiquement diminuer
la vitesse du CPU et la consommation d’alimentation.

IMPORTANT

Afin d’assurer que la fonction Cool’n’Quiet est activée et qu’elle marchera correct-
ment il est nécessaire de confirmer doublement que:

* Fonctionnez les réglages du BIOS, choisissez Overclocking Menu. Sous Over-

clocking Menu, trouvez CPU Feature > AMD Cool'n’Quiet, mettez celui-la “En-
abled”.

* Entrez dans Windows, choisissez [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power
Options]. Entrez dans Power Options Properties, et choissez Minimal Power
Management sous Power schemes.

SVM Mode

Ce menu vous permet d’activer/ désactiver le Mode AMD SVM (Secure Virtual
Machine).

Core C6 State

Ce menu vous permet d’activer/ désactiver le mode C6 du CPU. Ce domaine
apparait aprées l'installation du CPU qui supporte le mode C6.
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Save & Exit

p Utility - Cc

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reboot
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==
Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.
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EINLEITUNG

DEUTSCH

Danke, dass Sie das A55M-P33/ A55M-P25-Serie Micro-ATX Mainboard (MS-
7786 v1.x) gewahlt haben. Diese Serie basiert auf dem AMD® A55 Chipsatz
und ermdglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den ho-
chentwickelten AMD® FM1 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Serie die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= Untersttitzt die AMD® A8/A6/A4/E2-Serie Processoren fir FM1 Sockel
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
= AMD® A55 Chipsatz

Speicher

= 2x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1600/ 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max.
16GB)

= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Unterstitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® 8111E (A55M-P33)
= Unterstitzt LAN 10/ 100 tUber Realtek® 8105E (A55M-P25)
Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887

= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA

= 6x SATA 3Gb/s Anschliisse tiber AMD® A55

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge

PS/2 Mausanschluss x1

PS/2 Tastaturanschluss x1

DVI-D Anschluss x1*

VGA Anschluss x1*

USB 2.0 Anschliisse x6

LAN Anschluss x1

Audiobuchsen x3**

*(Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem
Grafikprozessor.)

**(Die 7. und 8. Kanale missen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
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= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- USB 2.0 connectors x3
- Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange x1
- Parallele Stiftleiste x1 (optional)
- Serielle Stiftleiste x1 (optional)
- TPM Stiftleiste x1 (optional)
- Gehéausekontaktschalter x1

Steckplatze

= 1 PCle 2.0 x16-Steckplatz
= 1 PCle 2.0 x1-Steckplatz
= 1x PCI-Steckplatz

Form Faktor
= Micro-ATX (22,6 cm X 21,6 cm)

Schraubenlécher fir die Montage
= 6 Schraubenltcher fiir die Montage

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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SCHRAUBENLOCHER FUR DIE MONTAGE

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit
leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehduses ein. Zur
Installation des Mainboards in lhrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die
dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard
mit den Schraubendffnungen tiber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Mainboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen
der Befestigungslocher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen
erfahren Sie Uber |hr Gehdusehandbuch.
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WICHTIG
* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.
* Um Schéden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung

des Mainboards mit dem Gehéduse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

* Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

PS/2 Maus LAN

USB 2.0 Anschliisse

(@)
VGA Anschluss @ Line-Out

o

=) ) =| 0

PS/2 Tastatur DVI-D USB 2.0
Anschluss Anschllsse

Line-In

MIC

WICHTIG

* Die 7. und 8. Kanédle miissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie dariiber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren dariiber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und
halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kihler Einbau fiir Sockel FM1

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas
Siliziumwarmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkiihler
installieren, um eine ADie Obserseite derze zu erzielen.

Die Obserseite der FM1 CPU.
Vergessen Sie nicht, etwas Silizium-

warmeleitpaste auf die CPU auf zut ragen,
um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Der goldenen Pfeil
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den
Kuhler ordnungsgemaR zu installieren. Ein fehlerhafter
Einbau flihrt zu Schaden an der CPU und dem Main-
board.

1. Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich vom Sockel
weg, heben Sie ihn danach bis zu einem Winkel
von ca. 90° an.

2. Machen Sie den goldenen Pfeil auf der CPU aus-
findig. Die CPU passt nur in der korrekten Ausrich-
tung. Setzen Sie die CPU in den Sockel.

3. st die CPU korrekt installiert, sollten die Pins
an der Unterseite vollstandig versenkt und nicht
mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede
Abweichung von der richtigen Vorgehensweise
beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschadi-
gen kann.

4. Driicken Sie die CPU fest in den Sockel und
driicken Sie den Hebel wieder nach unten bis in
seine Ursprungsstellung. Da die CPU wéahrend
des SchlieBens des Hebels dazu neigt, sich zu
bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des
Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von
oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig
und vollstéandig im Sockel sitzt.

5. Setzen Sie den Kihler auf die Kihlerhalterung
und hacken Sie zuerst ein Ende des Kiihlers an
dem Modul fest.

6. Dann driicken Sie das andere Ende des Blgels
herunter, um den Kihler auf der Kiihlerhalterung zu fixieren. AnschlieBend
ziehen Sie den Sicherungshebel an der Seite fest.

7. Dricken Sie den Sicherungshebel.

8. Verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss auf dem
Mainboard.

WICHTIG

* Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicher-
ungsbolzen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken gelést wird, schnellt der
Sicherungshaken sofort zurtick.

* Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
Uber die CPU Kiihlerinstallation.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieRend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Die goldenen Kontakte
sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steck-
platz sitzt.

Der Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt au-
tomatisch ein.

WICHTIG

*

*

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

<l
g
“

S, o
o

WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

Parallele Schnittstelle: JLPT1 (optional)

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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Stromanschlisse fir Lifter: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2
e s,
SR e,

Serial ATA Anschluss: SATA1~6

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu
Serial ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und op-
tische Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

WICHTIG

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust
kdnnte die Folge sein.

* Viele Serial ATA Geréate bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (iber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Lauf-
werke (CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende
Handbuch des Laufwerks.
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USB Frontanschluss: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/O Connectivity
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2
These connectors are for electrical connection to the front panel switches and

LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design
Guide.
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Serieller Anschluss: JCOM1 (optional)
Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Gerate direkt anschlieRen.

TPM Module Anschluss: JTPM1 (optional)
Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

Gehé&usekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
geoffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.
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Steckbriicke zur CMOS-L6schung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zuséatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die Steckbricke fir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Loschen Daten

CUTIC]

WICHTIG

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die zwei Pins once mit einem
Metallgegenstand einmalig beriihren, um die Daten im CMOS zu I6schen. Ver-
suchen Sie niemals die Daten im CMOS zu Iéschen, wenn das System einge-
schaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschéadigen.

Steckbriicke zur USB-Stromversorgung: JUSB_PW1/ JUSB_PW2
Diese Steckbriicken werden gesetzt um festzulegen welche USB- und PS/2
Gerate das “Wake Up Event Setup” Feld des BIOS unterstiitzen.

»

24

JUSB_PW2 =
(fur die rickwartigen (o]
USB- und PS/2-An- (o]
schlisse) Nicht Unterstitzt
unterstutzt
(Standard)
JUSB_PW1 — —
(fur die einge- —
bauten USB An-
schliisse) Nicht Untersttitzt
unterstitzt
(Standard)
WICHTIG

Wenn Sie die Steckbriicke auf Aktivieren (Enabled) umsetzen, muss die Strom-
versorgung eine Stromdichte von mindestens 2 Ampere bereitstellen.
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz
Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-
stelle.

PCle x16-Steckplatz

PCle x1-Steckplatz

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zu-
satzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder ent-
fernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumenlatio_p der Erweiterungskarte , um not-
wendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu Uberpriifen.
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte Ihr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betatigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

WICHTIG

Die Mentipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

Die Mentileise

Systen Time

Main Menu
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Menlpunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.
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Overclocking
Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash

In diesem Men( konnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).

Security

Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Menii, um die Prioritat der Boot-Gerat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kénnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veranderungen speichern oder Idschen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Overclocking

Antio Setup Utility

[Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige - keine Anderung mdglich.

Adjust Internal Core Clock
Hier kénnen Sie den internen Kern-Taktfrequenz der CPU angeben.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt
(freier Multiplikator).
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Power Capability Support

Hier kénnen Sie die Einschrankung der P-State anpassen.Bei Einstellung auf
“Auto”, setzt es automatisch die entsprechenden Werte, die von P-Zustand fiir
Stabilitat definiert.

Adjust CPU-NB Ratio
Hier kénnen Sie die CPU-NB-Taktmultiplikator (Ratio) angeben.

OC Genie

Die Einstellung [Enabled] erlaubt das System, maximaler FSB-Takt zu erkennen
und automatish zu Ubertakten. Wenn die Ubertaktung nicht ausgefiihrt werden
kann, kdnnen Sie bei niedriger FSB-Takt fiir erfolgreiche Ubertaktung versuchen.

AMD Turbo Core Technology
Diese Technologie kann die Frequenz des aktiven CPU-Kerne automatisch er-
hohen, um die Leistung zu verbessern.

Adjust Turbo Core Ratio
Hier kénnen Sie die Turbo-Core-Taktmultiplikator (Ratio) angeben.

IGD Engine CLK
Hier kdnnen Sie die integrieten Grafikkarte tibertaken.

DRAM Frequency
Hier kdnnen Sie die Speicherfrequenz einstellen.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] erméglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermen( durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwahlen [Manual] eingestellt, kénnen Sie den DRAM Timing und die fol-
genden “Advance DRAM Configuration” Untermenii anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In diesem
Untermeni kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzdgerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu hoherer Leistung, wéhrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP
Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
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Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRC

Die Reihe Taktzyklen Option spezifiziert die Mindestdauer der Taktgeberzyklen.
Die Speicherreihe einen vollen Zyklus Zeit braucht, von der Reihe Aktivierung
bis zu Precharge der aktiven Reihe fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tWR

Mindestausenzeit zwischen Ende des geschreibt Datensto? und den Anfang
eines Vorladung Befehls. Der Geflhlverstarker kann Daten zu den Zellen
zuriickstellen.

tRRD
Diese Option legt die Aktiv-zu-Aktive Verzégerung von den unterschiedlichen
angegrenzter Teil des Speicher fest.

tWTR

Mindestausenzeit zwischen Ende des geschreibt DatenstoR und den Anfang
des Kolumnelesen Befehls. Der 1/O-Gating kann den Gefiihlverstarker tber-
steueren, bevor gelesener Befehl beginnt.

tRFCO/ 1
Diese Einstellung stellt das Nehmen der Zeit RFC0/1 fest, um von zu lesen und
zu einer Speicherzelle zu schreiben.

twCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

tREF
Einstellen des tREF- Zeitintervalls (refresh rate).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

tRWTTO0/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD
Hier kénnen Sie die Speicher-Timing fiir den Speicherkanal 1 und 2 festset-
zen.

Bank Interleaving R
Bank Interleaving ist ein wichtiger Parameter fiir das Verbessern von Ubertak-
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tung Fahigkeit des Speichers. Es lasst System mehrfache Banke gleichzeitig
zuganglich machen.

DRAM Voltage
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.

WICHTIG

* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und
-leistung zu gewabhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewtinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie libertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine vorlibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren lbertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

Lab Burst Mode

Wenn es aktiviert ist, kann die internen Kern-Taktfrequenz schneller als 132 MHz
fur Ubertaktung eingestellt werden.

Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir aus-
gewahlten Profil.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Loschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen. Das Un-
terment zeigt die Information des installierten CPUs.

CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur An-
zeige.
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MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Un-
terment zeigt die Information des installierten Speichers an.
X.M.P Support Information
Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt den aktuellen Status der der X.M.P-Information an. Nur An-
zeige.
CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier kon-
nen Sie die CPU Funktionen anpassen.
AMD Cool'n’Quiet

Die Cool'n’Quiet-Technologie kann die CPU-Geschwindigkeit und den Strom-
verbrauch effizient und dynamisch herabsetzen.

WICHTIG
Fiir eine einwandfreie Funktion von Cool’n’Quiet muss folgende Vorgehensweise
unbedingt sichergestellt werden:

* BIOS Setup ausfiihren und wéhlen Overclocking Menu aus Unter Overclocking
Menu setzen Sie CPU Features > AMD Cool’n’'Quiet, auf “Enabled”.

* Offnen Sie Windows und wéhlen Sie [Start] -> [Ein tellungen] -> [Systemsteuer-
ung] -> [Energieoptionen]. Gehen Sie zu Eigenschaften von Energieoptionen
(Power Options Properties), und wéhlen Sie Minimaler Energieverbrauch (Mini-
mal Power Management) under Energieschemas (Power schemes).

SVM Mode

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Modus der AMD SVM (Secure Virtual
Machine).

Core C6 State

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Modus der CPU. Diese Option ers-
cheint, nachdem Sie den CPU einstellen, die den C6-Modus unterstitzt.
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Save & Exit

Aptio Setup Utility -

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit B
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reboot
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Men(punkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Menlpunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==

Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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PYCCKUMA

HAYAINO PABOTDI

TBnarogapum Bac 3a BblGop cucTemHoii nnatsl cepun A55M-P33/ A55M-P25
(MS-7786 v1.x) Micro-ATX. ins HanGonee apdeKTUBHOIM paboTbl CUCTEMBI
Cepun U3roToBneHbI Ha ocHose unncetos AMD® A55. CuctemHas nnata
paspaboTaHa fans cospemeHHoro npoueccopa AMD® FM1, o6ecneuvsatot
BbICOKY0 NPOU3BOAUTENBLHOCTb N ABMISAKOTCS pelleHnem ansa I'IpOCpeCCVIOHaJ'IbeIX
nnatcgopm Ha 6ase MK.
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XAPAKTEPUCTUKA

Mopnepxka npoLeccopos

= [ogaepxka npoueccopos AMD® A8/A6/A4/E2-cepuii anst pasbema FM1
(dns nony4enus nonHoro criicka nogaepxvisaembsix CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncer
= AMD® A55

MamsaTts

= 2x cnota DDR3 DIMM noagepxusator DDR3 1600/ 1333/ 1066 SDRAM
(Max. 16I'B)

= [logaepxka ABYXKaHaNbHOro pexvma
(3a gornonHuTensHou MHGopMaynesi 0 COBMECTUMbIX KOMITOHEHTax, MoceTnTe
cait
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= [oaaepxka LAN 10/ 100/ 1000 Ha umnceTe Realtek® 8111E (A55M-P33)

= [ognepxka LAN 10/ 100 Ha unnceTe Realtek® 8105E (A55M-P25)

Ayavo

= HTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC887

= [loaaepxka 8-kaHanbHOro BbIXoAa ayano

= CoBMECTMMOCTb CO crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
= 6x noptoB SATA 3I6/c Ha unncete AMD® A55

KoHHekTopb!
= 3apgHeil naHenu
- 1x PS/2 nopT mbiwm
- 1x PS/2 nopt knaBnaTypbl
- 1x nopt DVI-D*
- 1x nopt VGA*
- 6x noptoB USB 2.0
- 1x pasbem LAN
- 3X 3BYKOBbIX pa3bema C rubkum nepeHasHaveHnem*
*(Moptel DVI-D 1 VGA pabortatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graph-
ics Processor.)
**(Ans BbIBoAa 8-kaHanbHOro 3BykoBOro adpdpekra, 7-i v 8- kaHanbl
Heo6X0AMMO BbIBECTM Yepes nepeaHIolo NaHerb.)
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= Pa3beMmbl, yTCAHOBIEHHbIE Ha NnaTte
- 3x pasbema USB 2.0
- 1X pa3beMm Ans nofKioveHnst ayamo Ha nepeaHeit naHenu
- 1x pasbem napannenbHoro nopra (onuMoHanbHo)
- 1x pa3bem nocrenosaTenibHOro nopTa (OnyMoHarnbHO)
- 1x pasbem TPM (onuyuoHansHo)
- 1X pa3bem JaTymka oTKpbIBaHUS Kopryca

Crotsl

= 1x cnot PCle 2.0 x16
= 1x cnot PCle 2.0 x1
= 1x cnot PCI

®opm Pakrop
= Micro-ATX (22.6 cm X 21.6 cm)

Kpennexune
= BX OTBEPCTUIA ANS KpenneHus

Momoub B MpuoBpeTeHun AOMOMHUTENbHBIX aKCEeCCyapoB W MOWCKe Homepa
V3AEenna MOXHO HaWTV no agpecy http://www.msi.com/index.php

93



OTBEPCTUA NOA YCTAHOBOYHbLIE BUHThI

ﬂpm YyCTaHOBKe MaTepI/IHCKOIZ nnaTtbl CHa4Yana ycrtaHoBUTe HeOsXO,ClVIMbIe ansa
MaTepMHCKOﬁ nnaTbl HOXKW Ha Liaccu B cuctemHom 6noke. Ecnm k CUCTeMHOMY
6J'IOKy npunaraeTcs 3afHAsA NaHenb NopToB BBO,Cla/BbIBO,D,a, 3aMeHuTe ee naHernblo,
EXOI:lﬂLLteIZ B KOMMNEeKT MaTepI/IHCKOIZ nnatel. 3Ta naHenb nerko pasmMeLllaeTca B
cucTemMHom Broke v He TpeﬁyeT (*)I/IKCaL[l/IVI BUHTaMU. COBMECTUTE HOXKM LLaccu
C OTBEpCTUAMN OANA BUHTOB Ha MaTepMHCKOVI nnarte v 3akpenute mMaTepuHCKyro
nnaty BWHTamu, npunaravnwmmMmmca K CUCTEMHOMY 6J'10Ky. Pacnonoxexue
OTBepCTI/IIZ noa KpenexHble BUHTbI Ha MaTepI/IHCKOIZ nnarte nokKasaHo Huxe.
ﬂOﬂOﬂHI/ITeJ'IbeIe CBefeHUs CM. B PyKOBOACTBE K CUCTEMHOMY 6I'IOKy.
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BHUMAHUE

* YcTaHoBKy MatepuHCKoV nnarbl CreayeT BbiO/IHATL Ha POBHOV MOBEPXHOCTY,
OYMLYEHHOU OT Mycopa.

* Bo usbexaHne rnospexgeHus MaTepMHCKOﬁ nnarbl, ee a/ieKTpn4eckasi cxema
He JOIKHa conpukacaTbCsi C CUCTEMHbIM 6510KOM. OTO JOCTUraeTcsi C MoMOLYbH
HOXeK 5151 yCTaHOBKU.

* I'Iposepbre HaAexXHOCTb 3aKkpersieHns BCex MeTasyindyeckmx ,quaneﬁ Ha
MaTEpMHCKDﬁ nnare v BHyTpu CUCTeMHOro 6roka. B MNPOTUBHOM Crly4ae MoXeTt
BO3HUKHYTb KOPOTKOE 3aMblKaHne n noBpexgeHne MaTEpMHCKDﬁ nnarel.
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3AOHAA MAHENNb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasbem
PS/2 mMbiwb LAN MuHeRHbIA
O~
Mopt USB 2.0 LI @ MuHeHbIi
Mopt VGA BbIXOA
[}

o[- @@@ @ MukpochoH

L 1

PS/2 knaBuatypa Mopt DVI-D MopT USB 2.0

BHUMAHUET

* [ns BbiBOAa 8-KaHarbHOIro 3ByKoBOro aghehekra, 7-1 v 8- kaHarbl Heobxoaumo
BbIBECTU Yepe3 nepefHIor rnaHersb.

* Moptbl DVI-D n VGA paborarot Tonbko B npoyeccope Integrated Graphics Pro-
cessor.

YCTAHOBKA OBOPY[1IOBAHUA

Ota rnasa MocBsilLeHa BOMpocaM yCTaHOBKM NpoLieccopa v Moayren namstv, a
Takke yCTaHOBKe NepeMblYek Ha cucTeMHoii nnate. Mpu ycTaHoBKe 06opyAoBaHUs
6yAbTe BHUMATENbHbI, CriefyiTe ykadaHusiM Mo YCTaHOBKe.

YcraHoBka npoleccopa u BeHtunsitopa ans FM1

Mocne YCTaHOBKM npoueccopa HEOSXO,C[I/IMO YCTaHOBUTb BEHTUNATOP ANA
npefoTBpalleHns neperpesa npoueccopa. [py oTCyTCTBUM BEHTUNATOPA Nepes,
BKITIOYEHME KOMMbIOTEPA MPOKOHCYNbTUPYITECH C NPOAABLIOM.

Bua npoueccopa FM1 ¢ BHeLLHel CTOPOHbI.

He 3a6yabTe HAHECTV TEMNIONPOBOZSILLYIO
nacty ans Gonee acheKTMBHOrO
TennopaccemBaHus.

3onoTas cTpenka
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Cnepyiite AaHHBIM - yKa3aHUsaM  ONs NpaBUMbHOW
yCTaHoBKU. HenpaBunbHasi ycTaHoBKa npuBegeT k
NOBPEXAEHMIO MPOLIECcopa 1 CUCTEMHO NnaTbl.

1. MogHMmuTe B BepTUKanbHOe  MOMOXEHWE
PBIYAXOK, HaxoasLWuiics cBoky pasbema.

2. O6patnTe BHUMaHWE Ha 30MoTyto cTpenky (gold
arrow) Ha CPU. OHa gomxkHa 6bITb pacnonoxeHa
Tak, kak nokasaHo Ha pucyHke. CPU moxHo
BCTaBUTb  TONMbKO MPU  €ro  NpaBWUrbHO
opueHTauun.

3. TMpu npaBunbHoi yctaHoBke CPU ero koHTakTbl
MOMHOCTbIO BOMAYT B pasbeM, U uMx He Gyaer
BUAHO. [MOMHUTe, YTO NtoGble NPUMEHEHWE CUTbl
npu yctaHoBke CPU MOXeT BbI3BaTb Cepb&3Hble
NOBPEXAEHNS1 CUCTEMHOIA NnaTbl.

4. AxxypatHo npwkmuTe CPU Kk pasbemy 1 onyctute
pbl4axok. MMockonbky CPU npu  onyckaHwu
pbl4aXKka MOXEeT MepemMecTUTbCs, OCTOPOXKHO
npwkmute CPU nanbuamu B LeHTpe Tak, YTobbl
OH MPaBWUnbHO ¥ MOMHOCTLIO 3adhukcmpoBsanca B
pasbeme.

5. PasmecTuTe BEHTUNATOP Ha Yy3ne KpenmneHus.
BHauvane 3auenvTe oauH ero Kpain.

6. 3atem HaxmuTe Ha Apyron kpaw, 4TOGbI
YCTaHOBWTb pafuatop Ha Yy3en KpenmneHus.
HaiiguTe pbivar dukcaumv u nogHUMUTE ero.

7. Badukcupyite papuatop AanbHenwmm
NOBOPOTOM pblyara.

8. T[Mopkniouute kabenb BeHTUnsTopa CPU Kk cooTBeTCTByOLEMY pasbemy
CUCTEMHOW nnaTtbl.

BHUMAHWE

* [pu  oTcoeauHeHun —ukcupyrolero pbiyara Heobxogumo cobnoaats
OCTOPOXHOCTb, Tak Kak pblyar MOAMPYXUHEH 1 NPy OTIyCKaHUW OH BEPHETCS C
WCXOAHOE MOOKEHHE.

* UHghopmayumio 06 ycTaHoBReHHOM npoyeccope cmoTpute B BIOS.

* 3a pgononHuTensHol uHgopmaymesi 06 ycTaHoBKe BEHTUISITopa npoyeccopa
o0bpatuTech K JOKYMeHTaUuu B yrakoBke BEHTUIISITOpa NpoLeccopa.
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YcraHoBka Moayneii namsit

1.

Moaynu naMsiTi MMEeLoT TOMBKO OAHY NPOpe3b B cepeavHe. Moaysb BOAEeT B
pasbeM TOMbKO NPy NPaBUIbLHOV OpUEHTALWN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTuKanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXXMUTe Ha Hero, 4TOObI 30/104EHbIE KOHTaKTbl fﬂyGOKO norpysunnce B
DIMM cnot. Ecnn mogynk namsitu npaeunesHo Boluen B DIMM crot, sonoteie
KOHTaKTbl GyAyT MOYTH He BULHBI.

3. MMnactukoBble 3alienkM Ha 0BOMX KOHLax pas3bema  3aKporTcs
aBTOMaTU4eCKn.

BHUMAHWE

* [insi pabotsl B ABYXKaHaNbHOM PEXUME YBeaNTECh, YTO B pasbeMax PasHbix

*

KaHaroB y Bac ycTaHOBIIeHbI MOAY/N OAHOro TUNa v OANHaKOBOM eMKOCTH.

Yrobbl cuctema 3arpyxanachk, BHavane ycraHoBute Moayns B pasvem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbI pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

OTOT pa3bem Mo3BoOnsieT MNOAKMIOYUTL 24-KOHTAKTHbIA padbeM nutaHus ATX.
Mepen noaksto4eHNeM UCTOYHMKA NUTaHNS Y6euTeCh, YTO ero KOHTaKTbl U pasbem
Ha nnaTe npaBWUIbHO COPUEHTUPOBAaHbI. 3aTeM MMOTHO BCTaBbTe €ro B pasbeM
Ha cucTeMHoii nnate. Mpu NpaBuUIbHOM BbINOMHEHUM COEAUHEHMS, (hUKCATOp Ha
cunoBom kabene fomkeH 3akpenuTb kabenb B pasbemMe MaTepPUHCKON nnaTbl.

4-KOHTaKTHbIV pasbem nutanus ATX: JPWR2
OtoT pasvem nuTanus 12BT ucnonb3yeTca Ans obecneyeHus nuUTaHUS
npoueccopa.

T
= e

BHUMAHWE

Yb6eagutecs, uto Bce pasvembl nuTaHus ATX npaBuibHO MNOAKMIOYEHB.

Pasbem napannensHoro nopta: JLPT1 (onuyuoHarnsHo)

OTOT KOHHEKTOP WCMONb3yeTcs AN MOAKIIOYEHNs! OMUMOHANBHOW  NnaHKu
napannenbHoro nopTa. [lapannenbHblii MOPT - 3TO CTaHAAPTHBIA  NOPT
ana npuHtepa. OH noppepxviBaeT pexumbl EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbIN
napanneneHblii nopt) u ECP (napannenbHbelii MOpPT € AONONHUTENbHBIMU
BO3MOXHOCTSIMW).
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Pazbembl nutanus BeHTunsitopos: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

B pa3bembl MUTaHWS A4St BEHTUIISITOPOB paspeLlaeTcst yCTaHOBKa BEHTUISATOPOB
c nuTanvem +12 B. Ecnn Ha cucTemHoii nnate umeetcs yunceT Monutopa
cucTeMHoro  obopyfoBaHWsi, Bbl  [OMKHbl  UCMOMb30BaTb  CrieLyuansHoO
paspaboTaHHblii BEHTUMSTOP C AATYMKOM CKOPOCTW, 4TOBbI MCMONb3oBaTbh
ynpaBrieHne BEHTUNSTOPOM npoueccopa. He 3abyabTe noakmiouMTb BCe
CUCTEMHbIE BEHTUMATOPbI. HeKoTopble CUCTEMHble BEHTUNSTOPbl MOTyT ObiTb
He MOAKIIOYMTb K CUCTEMHOI MraTe U BMECTO 3TOro MOAKIIIOHNT K UCTOUHUKY
NUTaHWs HanpsiMyto. BeHTUNATOp MoxeT BbiTb NOAKITIOYEH K JIlo6omy cBOGOgHOMY
pasbeMy BEHTUNSTOPa CUCTEMbI.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2
,,31522% =l
S e

Pasbem Serial ATA: SATA1~6

[aHHbI pa3beM SABNAETCA BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MOXHO MOAKMIOYUTL OfHO ycTpoiicTBo SATA. K ycTpoiictBam
SATA otHocsTca auckosofbl (HDD), TBepaoTenbHble Hakonutenun (SSD) wu
onTuyeckue gucku (CD/ DVD/ Blu-Ray).

BHUMAHUE

* Wsberaiite peskux usrnbos kabens Serial ATA. B npotnsHom criyyae moryT

BO3HUKHYTb MOTepy 4aHHbIX npy nepepade.

* MHorum yctpovicteam SATA Takke HeobxoauMo NpsiMoe NoAKIIoYeHne K 6r1oky
nuTanms. B nx uucno BxogaT auckosoasl (HDD), TBepaoTeribHele Hakonutenu
(SSD) n ontuyeckune guckn (CD/ DVD/ Blu-Ray). [JononHuternbHble cBegeHns

CM. B PyKOBOACTBE M10/1530BaTEs K KOHKDETHOMY yCTPOVCTBY.
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Pasbem USB nepepHeii nasenu: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

OT0T pasbem paspaboTaH Ans MOAKMIOYEHWs! TakuX BbICOKOCKOPOCTHbIX
nepudepuiiHbix ycTponcts kak USB HDD, uudpasbix kamep, MP3 nneepos,
NPUHTEPOB, MOZEMOB W T.A.

?0"
)

oo
Lelok
ISR e
L0, T
o
%
-,
ESNPN
ol e %
S
PSS Sk

Aynvo pasbem nepenHeii naHenu: JAUD1
Pa3bem nossonsieT NoakniounTb ayamo Ha nepefHeit naHenu Ha kopnyce. OH
cooTBeTCTBYET creumdukauum Intel® Front Panel I/0 Connectivity Design Guide.

Pasbembl Ans nogknioyeHuns nepepgHeii navenu: JFP1, JFP2
371 pasbembl 0GeCneunBatoT MOAKMIOYEHWE KHOMOK U WHAWKATOPOB nepeaHeit

naHenu. JFP1 cootBetcTByeT cneyndukaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity
Design Guide.
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Pasbem nocneposatensHoro nopta: JCOM1 (onunoHansHo)

OTOT pas3beM BbICOKOCKOPOCTHOTO KOMMYHMKaLuMoHHoro nopta 16550A, c
vcrnonb3oBaHvem 16-6aiiTHbIx FIFO. MpegocTaBnseT BO3MOXHOCTb NOAKMOUNTL
nocrefoBaTenbHoe yCTPONCTBO.
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Pasbem TPM Moayns: JTPM1 (onuuoHarnsHo)

OTOT pasbem npefgHasHaveH ansa nogkmodenns TPM (Trusted Platform Module)
Mozynsi. 3a JOMONHUTENbHON MHGopMaLmeli i BO3SMOXHOCTSIMA UCMONb30BaHWst
obpaTutech k pykoBoacTBy nnathopmbl 6e3onacHocTn TPM.

Pasbem paruumka oTkpbiBaHus kopryca: JCI1

K 9TOMY pasbemMy nogknyaeTcsa kabenb AaTyuvKa, yCTaHOBJIEHHOro B Kopnyce.
D,aTHIAK BCKpPbITUA KOpnyca CpaGaTblBaeT npu BCKPbITUM CUCTEMHOIO 6roka.
Cuctema perncTpupyeT BCKpbITUE U BbIBOAUT Ha dkpaH npeaynpexaeHve. [Ons
OTKMOYEeHUA npeaynpexaeHus Heoﬁxo,qmmo yoanuTb 3anucaHHoe cobbiTe B
HacTpoiikax BIOS.
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Mepemblyka ounctk CMOS: JBAT1
Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaTb C nUTaHWeM OT GaTapeiiku, xpaHsiwas
AaHHble O KoHdurypaummn cuctembl. C nomouipto namsitu CMOS, cuctema
aBTOMaTUYECKN3arpyxaeTcs Kaxablii pas npu BkitoyYeHun. Ecnv y Bac BosHukaeT
HeobxoanmocTb  cBpocuTb  KOHdMrypauuio cuctembl  (ounctuts  CMOS),
BOCMONb3YNTECh 3TOV NEPEMbIYKON.

CoxpaHeHve Ounctka
[AaHHbIX [AaHHbIX

BHUMAHWE

IMepen ounctkoi gaHHbix CMOS ybeautecb B TOM, 4TO NUTaHUE CUCTEMbI
BbIkmoyeHo. Ounctka CMOS npousBoguTcs MyTem 3amblkaHusl KOHTaKTOB.
W3sberavite ounctku CMOS npu paboTarolyesi cucteme: 3TO MOXET, MOBPEAUTL
CUCTEMHYIO nnary.

Mepembiyka nutanus USB: JUSB_PW1/ JUSB_PW2
[laHHble mxamnepbl UCMONb3yOTCA AN BKMtoveHus dyHkumn “Wake Up Event
Setup” nocpeacteom BUOC gna USB nnu PS/2 yctpoiicTea.

JUSB_PW2 4El 2
(ans noptos USB n PS/2 E
Ha 3afHeii naHenwu) E

He nopaepxvsaet Moapepxka
(Mo ymonuaxuto)

(Ans USB koHHekTOpoB
Ha nnate)

JUSB_PW1
- A1

~1

He nopnepxusaetr  Mogpepxkka
(Mo ymonyaxutio)

BHUMAHWE

Ecrn Bbl ycTaHOBUTE nepeMbiyKy B BkrodyeH, 650k nutaHus [OMKEH ObiTb B
cocTosiHUM 0becreynTs o KpaviHesi mepe 2A TOKOB.
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Crot PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCle noagepxuBaeT AONONHUTENbHbIE KapThl pacluMpeHus uHTepderica
PCle.

PCle x16 crot

PCle x1 crot

Cnot PCI (Peripheral Component Interconnect)

Pasvem PCl nossonsier ycraHoBuTb kapTbl LAN, SCSI, USB wn gpyrve
[OMOMHUTENbHbIE KapTbl PACLUIMPEHUS, KOTOPLIE COOTBETCTBYIOT creumdukaumm
PCI.

BHUMAHUE

Mpy gobasneHnn wim U3BMEYEHUN AT PACLUMPEHUs] BCErga BbIKIoYanTe
MUTaHNE U BbIHUMANTE LUHYP NUTaHUs 3 po3eTku. [IpouTUTe [OKYMEeHTauyuo
KapTbl pacluMpeHusi 47si IPOBEPKN U3MEHEHNI HEOBXOAUMBIX [OMOMHNTENbHBIX
060py[0BaHNS UM MPOrPaMMHOT0 06eCreeHusI.
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HACTPOWKA BIOS

Bkniounte nutanue komnbitoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npouepgypa POST
(TecT BkmioYeHust nuTaHusi). Koraa Ha aKpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Hike
coobLeHune, HaxmuTe knasuwy <DEL> ans Bxoaa B pexum HaCTPOWKU.

Press DEL to enter Setup Menu

(Haxwvute DEL ansi Bxoga B SETUP)
Ecnn xe Bbl He ycnenu HaxaTb HeobXoOuMylO KnaBully AN BXOAA B MEHI0
HaCTpOWKM, NepesarpyanTe cuctemy v nonpobyiTe eule pas. [Ins nepesarpysku
BOCMONb3yiiTech kHomnkoit RESET unu ogHoBpemeHHO HaxmuTe knasuwn <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

BHUMAHWE

Ans ynydienns npou3sBoanTensHoCTH cuctemsl, BIOS nocTosiHHO 06HOBSIOTCS.
lloaToMy, npuBEnEHHOE 374EeCb OMUCaHWe MOXET HECKOMbKO OTnMYaThbCsi OT
on1caHus 5151 HOBOW BEPCUM,U CITYXUT UCKITIOYUTENIbHO B Ka4ecTse rpumepa.

Crpoka MeHio

System Time

Main Menu (MeHio maeHoe)
3710 MeHo 6a30BbIX HacCTpoeK CUCTEMbI , TaKUX Kak AaTta, Bpems n 1. n.

Advanced ([JononHuTtensHo)
B 3TOM M€HI0 HacTpanBatoTCs JOMNONHNTENbHbIE NapameTpbl.

Overclocking (PasroH)
B aTom meHio ycTaHaBnuBatoTcs napameTpbl Taiimuira DRAM v doyHkumid LIM.
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M-Flash
Wcnonb3yeTcst Ans YteHns/ npowwmsku BIOS ¢ BHellHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).

Security (BesonacHocTb)
WcnonbayeTcs Ans yCTaHoBKW naposien aaMUHUCTpaTopa U nonb3osarens.

Boot (3arpyska)
37O MeHo ncnonb3yTca AnA YCTaHOBKU npuoputeTa yCTpOIZCTB 3arpysku.

Save & Exit (Bbixo ¢ COXpaHeHWeM HacTpoekK)

OTO MeHI0 N03BONAET 3arpy3nTb 3Ha4eHUs No ymonyaHuio BIOS unm ctaHaapTHble
ycTpoiicTea no ymonyanuio B BIOS u Bbixoa us Hactpoliku BIOS ¢ coxpaHeHnem
nnn 6e3 U3MeHeHWil.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American

Adjust Intes o [Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
3TN nyHKTBI NokasbiBaloT Tekyuyto yactoty CPU, NB v namsatu. Tonbko Ans
YTeHusi.

Adjust Internal Core Clock
OTOT NyHKT UCMONb3yeTcsl AMs PerynupoBKW YacTOTbl BHYTPEHHEro uunceta
CPU.

Adjust CPU Ratio

OTOT NMYHKT KOHTPONMPYET MHOXWUTENb, MPeAHa3HaYeHHbIA Ans onpeaeneHns
BHYTPEHHel TaKTOBOW YacTOTk! NPOLIECCOPa B COOTBETCTBUMN C BHELLHE TaKTOBOW
4acTOTON MMM YaCTOTON CUCTEMHO NnaTbl. OH AOCTYNeEH TONbko Toraa, Koraa
npoLeccop NoAAepXKUBaET 3Ty thyHKLMIO.
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Power Capability Support

OT1OT NyHKT ucnonbayetcs ans ycraHoskn CPU P-coctosiHue. Mpu ycTaHoBke B
“Auto”, OH aBTOMaTUYeCKN yCTaHaBNMBaeT COOTBETCTBYIOLLME 3HAYEHNS, KOTOPbIE
onpegerneHbl P-cocTosiHneM anst cTabunbHOCTU.

Adjust CPU-NB Ratio
OTOT NYHKT Ucnonb3yeTcs Ans perynuposku Yactotel CPU-NB.

OC Genie

YcraHoBka 9Toro nyHkta B [Enabled] nossonsieT cucteme onpeaensTb
MakcumanbHyto Yactoty FSB n pasroH aBTomatudecku. Ecnm pasroH He ynancs,
BaM MOXHO YMEHbLUUTb TakTOBYI0 YacToTy FSB ansa pasroHa yaauHo.

AMD Turbo Core Technology
OTa TexHonornss aBToMaTU4ecKku yBeNnuU4MBaeT 4YacToTy aKTUBHbIX YUMNCETOB
npoueccopa AnsA nosBblleHNsA HEVICTBEHHOCTI/IA

Adjust Turbo Core Ratio
OTOT NYHKT UCnonb3yeTcs Ans PerynmpoBku 4acToThl turbo core.

IGD Engine CLK
Srot MYHKT UCNOJSb3YEeTCA AN PerynnmpoBKU TaKTOBOIrO CUrHanNa MHTerpupoBaHHbIX
BnaeoKapT.

DRAM Frequency
nyHKT ynpasneHus COOTHOLLIEeHMEeM YacToT NamMATK.

DRAM Timing Mode

Onpepenset 6yayT nu TaimeHrn DRAM KoHTponupoBaTbesi AaHHbIMU 13 SPD
(Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. Mpu BbiGope 3HauyeHus
[Auto] TarimuHrn DRAM, Bkntovas MyHKTbl MEHI, MEPEeYUCNEHHbIE HWXKe,
ycraHaenueatoTcs BIOS B cootBeTcTBUMM C AaHHeiMM M3 SPD. YcrtaHoska
3HaveHns B [Manual] nossonsieT BpyuHylo perynupoBaTb TaiMuHrn DRAM
[IOCTYMHbIE B 3TOM MEHH0.

Advanced DRAM Configuration
HaxwmuTe <Enter> ans Bxoga B nogmeHi0. B nolomeHIo BaM MOXHO pernnuposarb
[ONONHUTENbHbIA TanmuHr DRAM.

Command Rate
OTa HacTpoiika koHTponupyeT DRAM command rate.

tCL

OTOT NMyHKT KOHTPONUPYeET BpeMsi 3aaepxxku CAS, koTopoe onpefenseT nepuos,
(B TakTax reHepatopa) mexay nonyyenuem namsteto SDRAM komaHAbl YTEHUs
1 Ha4ariom ee BbIMOJHEHUS.

tRCD

Mpu o6HoBneHun DRAM, cTpoku u cTonbubl agpecyloTcs pasgenbHo. 3T1oT
NYHKT NO3BONSieT BaM Onpefenutb Bpems nepexoga oT RAS (row address
strobe) k CAS (column address strobe). Yem meHbLUe TakToB, TemM GbicTpee
pabora DRAM.

tRP
3tot MYHKT KOHTPONMWPyeT KONMWYeCcTBO TakToB, MpefocTtaBnsembiX And
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npeasapspa Row Address Strobe (RAS). Ecnu BbigensietTcst HegoctaToyHoe
Bpemsi Ans Toro, 4Ytobbl RAS Habpan Heobxogumblii 3apsid, pereHepauuvs
DRAM MOXeT oka3aTbCs HEMOHOW 1 MPUBECTMN K NOTEPEe AaHHbIX. ATOT NYHKT
NPUMEHNM, TONbKO KOrga B CUCTEME YCTaHOBMEHa CUHXPOHW3VPOBaHHast
namsTe DRAM.

tRAS
OTa ycraHoBka onpefensieT Bpems, kotopoe RAS 3aTpaunBaeTt Ha yTeHue u
3anu1ch B SIYEIKy NamMsTh.

tRC

[inuTenbHOCTb UWKNa ANst CTPOK onpefensieT MUHUManbHOe KONUYECTBO
TaKTOB, KOTOpPOE TPaTWUTCA Ha MOMHbIA LMK CTPOKW MamsiTi, OT akTuBauun
CTPOKM 0 NpeA3apsiAa akTMBHOM CTPOKY.

tRTP
BpemeHHbI nHTepBan Mexay KoMaHaamm YTeHnst u npeasapaaa.

tWR

MuHUManbHas BpeMeHHas 3afepkka Mexay BbINOSHEHWEM KOMaHb! 3anucu n
Havanom KomMaHzbl CYnTbIBaHWS cTonbua. Mo3sonseT cucteme BBoAa/BLIBOAA
COPOCUTL HANPSHKEHUSI HA YCUTUTENSX CYUTBIBAHNSI.

tRRD
OnpepensieT 3aepxKy nepexofa OT akTUBHOrO-K-akTMBHOMY COCTOSIHUIO A5t
pa3Hbix GaHKOB.

tWTR

MuHumansHas BpeMeHHasna 3agepxxka Mexzay BbinonHeHnemM KoMaHabl 3anucu u
Ha4arnom KoMaHAbl CHUTbIBaHUA CTOJ'IGLla. Mo3BonseT cucteme BBO[J,a/BbIBO[ZLa
CspOCI/ITb Hanps>XeHua Ha yCunntensax CYMTbiBaHUA.

tRFCO/ 1
Ota ycTaHoBka onpegensieT Bpemsi, kotopoe RFCO0/1 3aTpaunBaeT Ha YTeHne
1 3anuChb B AYEiKy NamsTu.

twCL
OTOT NYHKT Mcnonb3ayeTtcs Ans ycraHosku TaimuHros tWCL (Write CAS Latency).

tFAW
3TOT NyHKT Ucnonb3yeTca Ans yctaHosku TaimuHros tFAW (four activate win-
dow delay).

tREF
OTOT NyHKT ucnonbayeTcs Anst yctaHoBku TanmuHros tREF (refresh rate).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxwmute <Enter> ans Bxoga B noagmMeHto. 34eCb MOXHO W3MEHSTb TalMUHT
namsaTn ANga KaKaoro KaHana.

tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD
3TU NyHKTbI UCMONb3YIOTCA AN YCTAHOBKM TAMMHIOB NaMATY NSl kaHarnos
12.
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Bank Interleaving

Bank Interleaving sBnsieTcs BaXHbIM NapaMeTpoM, BIMSIOLUM  Ha
NpoV3BOANTENBHOCTL NamsiTh. Ero BknioyeHne nossonsieT obpawjatbes K
HeCKOIbkM 6aHKkam namsiTh O4HOBPEMEHHO.

DRAM Voltage
OTOT NYHKT NO3BOMNSIET PEryNNPOBaTh HaNpsxeHne NamsiTu.

Spread Spectrum

Tak kak TaKTOBbI reHepaTop CUCTEMHOI MnaTbl UMMNYMbCHbIA, TO ero paboTa
BbI3bIBAET anekTpomarHutHele nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
DyHkuns Spread Spectrum CHWKaeT 3TU MOMEXW, TEeHepUpyst CriaxeHHble
MMNYNbChI.

BHUMAHWVE

*

Ecrm y Bac HeT npobrnem c nomexamu, octaBbTe 3Havenue [Disabled]
(3anpeLyeHo) Ans nydweri ctabunbHocTu u npoussoauTenbHocTh. OfHako,
ecnm y Bac BO3HUKAKT 3/1EKTPOMarH1THbIe rnomexu, Bbibepute Spread Spec-
trum gns nx YMEHbLUEHUS.

Yem 6onblwe 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Huxe 6yaer ypoBeHb
SIIEKTPOMAarHUTHbIX MNomMex, HO cucTtema cTaHeT MeHee CcTabusbHOM. ,qflﬁ
BblbOpa noaxoasLyero 3HaqyeHns Spread Spectrum, cBepbTeCh CO 3HaYeHUsIMU
yposHeM“ BJ1IeKTPOMarHUTHbIX MOMeX, yCTaHOBJ/IeHHbIX 3aKoHoA4aTes1IbCTBOM.

*

He 3abyabTe 3anpetuTs ncnonb3oBaHue (yHKymn Spread Spectrum, ecnu Bbl
«pa3sroHsieTe» CUCTEMHYIO nnaty. 3To HEOBXOAMMO, Tak KaK Jaxe HebonbLLO/
Apebe3r curHanoB TaKTOBOro reHepatopa MOXeT MpuBecTU K OTKasy
«pasorHaHHoro» npoveccopa.

Lab Burst Mode

Mpy BKMIOYEHUM, BHYTPEHHSIS1 TAKTOBasi YacToTa MOXeET GbITb CKOPPEKTUpPOBaHa
Bbllwe Yyem 132 MI'y Ans pasroHa.

Overclocking Profiles
Haxmute <Enter> ans Bxoga B noameHio.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxwmute <Enter> ans Bxoaa B NogMeHHo.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
YKaxute Umsi B 3TOM norne.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHwuTe TekyLuMe HacTpoiiku pasroHa Ans BelibpaHHoro npoduns Ha M3Y.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHue/yaaneHue HacTpoek npocuns pasroHa Ha MN3Yy.

CPU Specifications
HaxmuTe <Enter> ans Bxofa B nogmeHio. B nogmeHio nokasaHa nHdopmaums o6

ycTaHoBneHHom CPU.

CPU Technology Support
Haxmute <Enter> gnsi Bxoaa B nogmeHo. B nogMeHIo nokasaHbl TEXHONOMMK,
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KOTOpble NoaaepxuBaeT ycTaHoBneHbln CPU. Tonbko Ans YTenus:.

MEMORY-Z
Haxmute <Enter> ans BxoAa B noAMeHI0. TOT NYHKT NOKa3biBaeT MHOPMaLio
o6 YCTaHOBJIEHHbBIX MOAYNAX NaMATU. Tonbko Ansa YTeHus.

X.M.P Support Information
Haxmute <Enter> gna Bxoga B nogmeHto. OTOT MYyHKT MokasbiBaeT Tekyllee
cocTosiHne 0 nHdopmaumm X.M.P. Tonbko Ans uteHms.

CPU Features

Haxmute <Enter> ansi BXoga B NoAMeHio. B noloMeHio BaM MOXHO permnmpoBaTtb
xapakTtepuctuku CPU.

AMD Cool'n’Quiet

TexHonorna Cool'n’Quiet nossonsieT achekTUBHO ANHAMUYECKN WU3MEHSTb
yactoTy CPU u aHepronoTpebneHue cuctemsl.

BHUMAHWE

Yrobbl ybeantbcsi B ToM, YTo TexHomnorus Cool'n’Quiet BkroyeHa u paboraet
npasuibHO, HE0bXoAUMO:

* Bavitn B nporpammy BIOS Setup, n Beibpate Overclocking Menu. Havigute
CPU Feature > AMD Cool’'n’Quiet nog Overclocking Menu, n ycraHoBute ero
B “Enabled”.

* B Windows Bbibepute [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options].
Bovigute B Power Options Properties, Bbibepute Minimal Power Management
B Power schemes.

SVM Mode

OTOT NYHKT NO3BONSIET BKMIOUNTL/BbIKNIOUUTL pesxum AMD SVM (Secure Virtual
Machine).

Core C6 State
OTOT MyHKT MO3BOMSIET BKMOYNTL/BLIKMIOUNTL pexxum  C6  npoueccopa.

OTOT nyHKT OyaeT NOABMNATLCS MOCNE YCTAHOBKM MpoLeccopa, KOTOpbii
noaaepxusaet pexum C6.
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Save & Exit

n Utility - Copyr

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
370 MeHo ncnonb3yetca Ansa cﬁpoca BCEX U3MEHEHWIA BbIX0o4a 13 HaCTpOﬁKM.

Save Changes and Reboot
3T0 MEHI0 NCMONb3yeTcs AN COXPaHEHUSI UBMEHEHWIA U Mepe3arpy3ku CUCTEMbI.

Save Changes
OTO MeHIO UCMOMb3YETCst 415 COXPaHEHMST U3MEHEHNIA.

Discard Changes
370 MeHI0 ncnonb3yeTcs Ans copoca BCex U3MEeHEHWIA.

Restore Defaults
3T0 MeHIo UCMoNb3yeTcs A 3arpy3kii ONTUMarbHbIX 3HAYEHWIA MO YMOMYaHuio,
yCTaHOBMEHHbIX NponasoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
YCTaHOBNEHHbIE YCTPOICTBA XPaHEHWSI AaHHbIX GyAyT NOSIBNSATLCS B 3TOM MEH!0,
BaM MOXHO BbIGpaTh OAHO M3 HKX B KA4YECTBE 3arpy304HOro YCTPOWCTBA.
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= &3 Realtek® 8111E (A55M-P33) X#F LAN 10/ 100/ 1000
= B3 Realtek® 8105E (A55M-P25) X #F LAN 10/ 100

M

® [ Realtek® ALC887 ‘S &E
= X8 EEEMME

" RA Azalia 1.0 5B

SATA
= J&i AMD® A55 ¥ 6 4 SATA 3Gb/s i 0

#0
= SEER
- 1NPS2 BARIRO
- 1 ANPS2 @&IKO
- 14 DVI-D #A*
- 1N VGA #O*
- 6/NUSB20#A
- 1/NLANFEO
- 3N REHFREA
*(t DVI-D M VGA O R THEEEREFLEE T, )
(R TEE 8- FEER , F 7 ME 8 FELAMGBERM L, )
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= REELED
- 34NUSB2.0#0
- 1A EEEREREN
- 1A TR ED (GER)
- 1A BfTIRSLED (GER)
- 1ANTPM 0 (£
- AN EARED
kit |
= 1N PCle 2.0 x16 #fi1#
= 1 /NPCle2.0x1 &l
= 1 NPCIEHE
HI A%
= Micro-ATX (22.6 A% X 21.6 A%)

BEEA
= 6 MEE

MREBEEMIERY  HEEEHS  LUUERZTROMNITKRREBEARR
B, MR : http://www.msi.com/index.php
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R

HRFEME , BEBTFENREEENTEE. WRIESHEE—N/OF
ER, BERAERTRETANIOBHR. THEEEMRL , LEHRFR
WHFENEL, BEEIREERERVEEREN BANERUNRLEEFE
o EREMRLAMBES ROT , ESELESHAVERMTH Fi.

EBEED

SN HTHEON

SEANR °E S CHE Y bl i 2 ¥ O #0/191

ERIEEEREEEREE

EEEEEE

b:3 4
¥ RRH ERETE — N PHEN R E L LB R R LB B
Y R TBIERFER , B FAR EIRELSHEZEEE , B T2 EHEERL

o

* Eﬁi«( , REAAEEANMATRANELZE , BUHAKZEA M TEER
LTt
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EEEMR
EEERRHTUTED:
PSI2 BAR LAN O Junen
USB 2.0 i1 VGA 0 @ Line-Out
Uiy
=||= o
= — || oo | |© © O we
PS/2 g% DVI-D #0 USB 2.0 #0

zE
Y R TE 8-FEER, F 7 FE SEELAMAIEERE Ho

* Mt DVI-D 1 VGA 1% OR THEFESE AL AL RS T

BHRER

AEFRMTCPUNMAFRELSE , UREREMBEIRE, HE#HTRERN
HNMOCEEAS  FEARETIRERFRE.
FM1 #0 CPU MIRBRE

YBRECPUR, BWINCPUBAERAR MIRBEKREECPUNTRE , B, B8
SicfEA —EHRBCRECPUN RE |, EEEHFHNER,

FM1 CPU f&i#

1 CPU MR , 128EH — LM
R CPU RE , EEEFHHA.

HEHk
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ERBEUATSIREBRECPUNNE. BIRNRET
BELBIBBCPUM ERI IR,

1. CHAATIEE LR | BIASHERES

2. FRCPULWEBEL , SEHXAEMEM
R, REXBIEBCPUSBERE A,

3. MRACPURIEWMZEN , (MM ZTLMAMRE
BB} ATEE E B AR R ERBRENT
NERT 6L S BEMRH K AR,

4. RENFCPUBAIIEERN BX LT, Ly
EHAFRCPURIRER B — Mk LR AFHE
BRECPUM LIk , MBRCPUERMT ART
AR IBERT .

5. FHAKERTEEL, 5% BSHTFH—HH
%,

Bt REBEEFHFFEAL,
7. BHTEEF.

8. FCPURFHRRLMAER LWCPURE BIRE
=P

FE

* MEBMBEERIE PR LT, BSHSRFLELH
FiE, B —BZ2UMEEREHTF | EIEIIFE
VEIEI#,

* 7£ BIOS #3KEX CPU 7.

* BZXTF CPURBZRUHESHCPUNE BRER X,

116



MS-7786

RENFEA
1. AFRANFRRE—MRO , IESRERHZEIEE S,

2. EERAAFRAZDIMMERE  AEFHEAN  BEEAFEREFESS T
2R, MIREBEBNBEAT WF , SRETILFER.

3. DIMME#E=REHFOFEHAE,

ZEE
* ENEERAT , —EERARKXBERZENAFER , BATRB A FEE

°

* DR R, LA E EAFATFRRIFADIMM G

17



ATX 24-Pin BiF#EQ: JPWR1

,ES

DEIA, BREERBNBEARESAER , S#HIXN AT BABLR, FoRE

PO AERATX 24-PinBRER SR, E5ATX 24-PintRER 28 ik e
SKEA , HEREERBIREOREERE.

ATX 4-Pin E8jR#E0O: JPWR2
I 12V BIRE O A F ACPUtE,

P:3 4

BINBT A O S B RSEMATXE R R E A5 EETTo

ZEERATEE - N MRNFTROBE, HTHROR RN ITNE
, EAMXFEPP(BE I TR O)MECP( BERI TR O)MHPER,

FTHSkEEO: JLPT1 (&)

[m}
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BN EEO: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

RBERIFH12VHREHART. HEFFREAEINFELNEIBELELH
ERMAE12V , MBBLRE , XAEFIGND, MREHEHNREREE
MRS . BRRER—MERNRIT IR EREMUN KRGS T E AL

a
BEo

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

0,
0
L
b
&
&
&b
9
o
PN,
N9
Q

4

E{T ATA $00: SATA1~6
BEOR—NSERITATAREKO , §MEOAUEE—NBTATARE. SATA
B &EIEFER (HDD), EAMEE (SSD), M*& W3 (CD/ DVD/ Blu-Ray).

ZE
* BUFEITATALLIITIOE | X1 LB T T P HAEE k.

* FBEFTATARE EEEFBIRMUAEIRL , #I4 : GIF@EL(HDD), EIFEA
(SSD), MH (CD /DVD / Blu-Ray). B2 i¥1&1E SR &8 F Mo
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B USB #0: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
O R MiIntel® WO BEAEEA R AN, TUEESENUSBALRE,
BIEUSB HDD , #MBAHL , MP3 $BHkES | $TEDHL , Wit RS,

&
4
Po
& (2
X\‘ Q(\
Q
(/9
oy
o‘ooeb
9‘)\9

B EEREFM: JAUD1
BRI LE R BEERED EEE-NFNED , ERMIntelPf /ORI B EAREERE
REW,

BEEHRED: JFP1, JFP2
ERBETAHANBFEARMEBRIX , BRITHERED., JFP1RMIntel*si B
10 EEMEREMN.
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ER{TisL#EEO: JCOM1 (&)

HEOR—/ 16550A BEBMEKDO , Y/& 16 bytes FIFOs, A LUERE—NER
1TiRE.

TPM #3REEO: JTPM1 (EE)

IEOEE—NTPM (Trusted Platform Module)@sk, ESETPME LT A FM
PIRBE SR AL,

HEARED: JC

HEK BRI RAE , MRNERITT T , WELLEE REQTRIRTS |
HAERFLEREEEE. BHRX-BEEE , B0 ABIOSRELRER
JLAGEN
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&R CMOS Bb4k: JBAT1

FREEHF-NCMOS RAM , HHREFNRAREBRETTEY — RN B BEK
#+F, CMOS RAMERESXBHITHNWIHRS FBREREN, MREEERR
SREES , UEABRLRERKIE.

REHIE BRREE

CUTIC]

b:3 4

ERGXHART | A LB R BIREBRCMOS 5, RIEHEHhL. EHE
FERGETFYATERCMOS | X HE A REANS ERERIRE,

USB =R BEL: JUSB_PW1/ JUSB_PW2
1 IX L P4k 35 T AT X $BIOSE T “Wake Up Event Setup”#JUSB R PS/28% 0,

[EE— > E > »
JUSB_PW2 =
(BEEEAR USB # (o]

O PS/2 1) E
TXHF(BRIN)
JUSB_PWA EEE; [wis ] 0
(#4735 USB #0) < py 2]
FEF(ERIN) X#
EE

MR REN TR, BRLSAEBRBRED 2A B0
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) &#&
It PCle I X /4 PCle REMNY B .

PCle x16 #f&

PCle x1 f&#&

PCI (Peripheral Component Interconnect) i
HEPCIHER XM , SCSI+ , USB+ , MEMAFAPCIHSEHT B+,

zE

FELEMA SR R0, EBUABREXH. R, BT REFHAXEXT
B EAHEE | LBk , FFXHBIOSE &,
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BIOS RiE

HENMBE , RAFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
1% <DEL> A A# AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu
(#2 DEL BEANRERE )

MRPESHEBMERNEFBELRT , MAENREEHE ASetup , EXNEBFH
ERNE ERESETREF B BN RLE., BB ALREZTF<Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> R EBFBH BN RS,

p:3 4

TR E AR B NBIOSE S T HY S T EBTE T Mf BRFELFHY R e 1ERE. BHUE
XL AT EEFIRATH BIOS BB T A, BAREN S &,

ERE

System Time

Main Menu
EALRERREHREEARE , flwetE , RS,

Advanced
165 P L 32 3 SRR B BIOS 4% 51 18 58 4514 A 1% T

Overclocking
£ A I 3 % k38 E DRAMET F RICPU4S £
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MS-7786

M-Flash
fE L3R 2 AT AN TE A 2 B IREN SR I #TBIOS (VK HF FAT/FAT32 & )

Security
ERRFETLEBEEANAAED,

Boot
B MR SRR B I B IR o

Save & Exit
HREAVRMFEBIOSRINER T RINRE, HREFEXIAFTREFEHFR

°

B

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust Internal Core Clock [Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
BIARE REH CPU , NB MNTEREME, Rk,

Adjust Internal Core Clock
LEI7 A SR B B CPUR EBIZ BT 44

Adjust CPU Ratio
BET A SRR BR BN IR AR e S ST R A TR | AL B A PR S AN IS AR B PSR
REX. WIARIEALERZFILENTTA,

Power Capability Support
JLTAARIZEE CPU P-state, HiZEH "Auto"ft , ©F AZHREAP-RENBEM
TE X EHHIE,
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Adjust CPU-NB Ratio
TR % CPU-NB HLE,

OC Genie
RBUIAN [Enabled] AFRERNFA FSB MEH BB EM. WRBMETT
KMo BATLAEIREE FSB SARIKEI A ZH B,

AMD Turbo Core Technology
HHAR B F B INBTEHCPUNBIRE RIS AL,

Adjust Turbo Core Ratio
IR AR A REAEE,

IGD Engine CLK
LT SR

DRAM Frequency
SRR BRERNFRE,

DRAM Timing Mode

ERRER FREE WA FELEMN SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZ 4, &
B [Auto] FF /B MIFESFIE TN , BIOS #R#E7E SPD FHE B’ E FEM” Advance
DRAM Configuration” ¥ 8%, #%#% [Manual] A AFREXNFHFEMFEHR
& T 548 “Advance DRAM Configuration” F3 &,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>HAFRE, EXEFRERALURESRAEFNF.

Command Rate
A RIE S DRAM SHIEE,
tCL

HIRHITAILES (CAS ) HER , EXRE SDRAM #EUBUREIESE , FFki
TIRENATMVEER B 1B ( FERNE BN ) o

tRCD
EDRAMEE R , JIFRBER D FFAEH . MR E S A4k (RAS) BTz st
(CAS)HIfES Z AWML E, FEFHHEL , DRAM M BAEEHET .

tRP

SR EIBI S (RAS)TAF BEEF. BLRBAIE , IS4k DRAM B
ZHMAES , EFMATELTTES , fiH DRAM AIEERARM. HIMGEATR
GRERSDEBIERAE
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tRAS
BiRERET RAS BIREEIEANEAENE.

tRC
TRMNERET TR N TENERMENRDERY , tR2NTHER
TR EBHATE

tRTP
TR FE BRI 5 TR Fe B 2 B §Y A 80 (B B

tWR
RE—RERENT —RIT MR BREZ RN SN EIER , o FRRELE
RE TR

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tWTR

BE—RERERENT —RFRFZREZ BN R/ NEERE, LFIOERS
DI HBREBIE LB

tRFCO/ 1

BIRBRE T RFCO/1 MIF 1 3 T IRENA B AFRTE B H9 B 1) o

tWCL
WIARIRE tWCL (Write CAS Latency) B F .

tFAW
WHARIRE tFAW (four activate window delay) &1 /%,

tREF
TN RIRE tREF (refresh rate) B /Fo

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

& <Enter> # A FRE, HARATUNBNBERESRAFNFo
tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD

WHARABEE 1/ 2 REAEFNF.

Bank Interleaving
NRANFRMELERY , FRBARER—NEES R, EATRERNE
BBENFEERE,

DRAM Voltage
ST AR BENFEE,
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Spread Spectrum

HER OB FRESR TN , BOPORE (Rig ) 2F4EEMI ( BT
H) o MESTEREIDAETUREBOP R EBRFIF=EN BT, FTUBOT RN
RELTEFANRIFBH ML,

-3 4

* MBLREEMEMISG ERIEE | BERZHKEGRENBEMFIMEEE , BREN
[Disabled]. 1852 , #1REHEMIFT FHAI1E , iF1E#ESpread Spectrum($T/E)H
#, LdLEMI,

* Spread Spectrum ($i/&) BEHE , EMIAE Y , REHIEE M th 16 AT FE 1
ZEJySpread Spectrum ($1E) RE—REEHE , ESELHHEMINAE,

* M AGESRT, iE X Spread Spectrum (/&) , B EIE—NR MEEZB th
AT A HEFERIRE WD) | XA S BAEEITILL FEZZ BT

Lab Burst Mode

HFFREUE, AT PR O S AT LA REE 132 MHzZ.

Overclocking Profiles
# <Enter> #t A FX %,

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
2 <Enter> HAFTH#,

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ELTURA — N B

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
RAF L AR B B PTIE BB S HIROMA

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
M ROM & ARBREFHEWEBEXHRE.

CPU Specifications
R<Enter>HAFRE, KFREZREREMN CPUFE.

CPU Technology Support
R<Enter>#H A FR#, L FREETERE CPUMHER, Rk,
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MEMORY-Z
R<Enter>#H A FRE  WFRBEERERENEFER.
X.M.P Support Information
R<Enter>H A FX# | I FREERYFXMPEEN LIRS Rk
CPU Features
R<Enter>H A ¥R | It FRETLUFE CPU B4,
AMD Cool'n’Quiet
LB (Cool'n'Quiet) B AR AT LA MO B A5 it AR CPUSRR M BE B K 52

IMPORTANT
B REE A (Cool'n'Quiet) BHBEE 2155 FAHBEE B T1E , BS5ABARHIA:

* IE{TBIOSIRERESF , #1E#K/0\F £ (Cell Menu), 7E Cell Menu(#/r5E£) F#
AMD Cool'n’Quiet (AMD B4 #K) I, HFUL TR B X “Enabled”s

* ¥t AWindows#& £ 3 45 H % #&[Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Op-
tions], # APower Options Propertiestr& it #EPower schemes T #Minimal
Power Management3i,

SVM Mode
TR B A/ A RS EEAL(SVM)EAR.

Core C6 State

WIS VFETF R/ AICPUIICEIR R, HAREKIFCPUMCEOR T I X
o
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#Ri7 &BH

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
R IR TUR A F AT A ESHRHIRE.

Save Changes and Reset
EAREMRREFEAHERRE.

Save Changes
FEALETRREFER.

Discard Changes
{2 F BLIE TSR UFF PR E o

Restore Defaults
L IE TSR INERBIOST FABR AR (L {E,

==5|§HER =
BRENFHREFHAELRES | RAGERES - MEARZHERE.
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S

N

BB E A55M-P33/ A55M-P25 %5 (MS-7786 v1.x) Micro-ATX E#iR,
ARFIEHARER AMD® AS5 & 1 , U RBHARFMAEL. ARFIRA RN
AMD® FM1 REH R  RELCSREREXNR LABKTABRE R,

THREER

Top : mpuse ] sci
Bottom|keyboard £
) D
——
=
Ba5
&9
[ co
==
==
gl 2t f
¥
: = EE
3 = 3
o
a g feel
g {8l
g2F g 4 H
2 i
Top: LAN Jack| )
Bottom: USB Horts o e
O g =f
TLine-In 4 £
(| M:Line-ou @ EE
B:MIC-Int PCI_E1 J SE
[
PCI_E2
ST
T
*****

T O T O .o,
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B

XEREE
X8 FM1 224889 AMD® A8/AG/A4/E2-R 5 BRIRES
(BHE 2 CPU HBIAL. | mBiEF i 2 BT

http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yy |
= AMD® A55 &} 48

XERER
= 2 {%& DDR3 1600/ 1333/ 1066 (#%8) SDRAM (X E#EHS 16GB)
" TEEBEEN
(KA EZ BT HRIEEAE , FETHMER AL
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Reaktek® 8111E 3z LAN 10/100/1000 (A55M-P33)
= Reaktek® 8105E 3z LAN 10/100 (A55M-P25)

5

® [ Realtek® ALC887 @S &4
" XESBEITHEME

%4 Azalia 1.0 %

SATA
= B AMD® A55 X 1B 6 {l SATA 3Gb/s E &
E-3

LI
- 1 {8 PS/2 BREREE
118 PS/2 @EERER
1 {8 DVI-D isjgig*
1 {8 VGA iEigig*
6 {8 USB 2.0 Ef#E
1 BB
3 EEiEE
HAREERER L DVI-D & VGA BB ERHANRREREREER)
(RIET S BEEN , £7 R 8 BEERMNKEE)
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118 TPM $25 (BERER)
1 BRI R SRR R

bt
= 1 {8 PCle 2.0 x16 @
= 1 {8 PCle 2.0 x1 1@ #&
= 1 {8 PCle &

R~

= Micro-ATX (22.6 cm X 21.6 cm)
SHA

= 6 AR

WA TR Z B LUEETIEN , FEMEMERETEBES
http://tw.msi.com
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A

RETHRE , FEHLBIRRE TR X BEER. BERAMEER
AU TR BRFER N TR . ERTRRME T FERR. K B
IR MR ER R, WEURATIRMEE. THAR EavM A
TEMT. RAEZHE , FSRMRANERATM.

KT

YR O/ MHME " LPERMCIEEHE O

[EBEEEEEEEEEER]

(3587 (T BEEED)

EEER
* BRERRREFENRAZE,

¥ THREERBEREBBEES , FILH EIFRBEANBIRME , UREH
HEHA,

* BREIMRGHE | BEZTEIR L AERRIGRERN 2B Efo
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EiR
FHARE B ARG T 5 B IR R
PS/2 BE, ki 4
ov
USB 2.0 E#i8 1000110 @ 0
VGA & L
= =] a1
= = Wl = | ©
PS/2 @ DVI-D E##ig USB 2.0 &g

EEEE
v EEF S BEEM , F7RE 8 BEAHF G L,

* HIRLER) DVI-D R VGA BEHEER AR BB EERSRER .

ERERE

FEHEBREPARIER, CREEEA. BREFRREEIHREOR, BE5E

BER. BRSEEKENSE. ETRENFNMBREFAML  YEFRES

L8

REFM1 P REBHR R BRER

Et%*%lﬁgéﬁﬂ% RBLBAME  FRELSREHEN —ERREAR. &
BEMEHEAM, LSERES  EHAENK.

FM1 CPU &M
WAEE CPU RER B LB R

EER
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BERTISR , ERbZEPREEREALBER.
ERNRESEPREEFETRIRZE,

1. SELRRNRRAEENE  BRRR ENE 90

o

2. #iH CPU LIEISRIRGC. CPU M%RE , fREM
—ERAEEA.

3. A CPUZRRER  FEHERTSHENGER ,
BETEEM. FEF , CPU REHR | AaEd
AR E MK R SR

4. BTHURZERRE, £BTHER , CPU S
BE , BRRECPU LK , MERENHE , T
SHIHAEEA,

5. KEBRBEESEEL. £EMNENH—KITEL.

6. BRHANS—mL , AEARKE , REWBE
EEE#RLE, KIEER , AHENE,

7. KBEERET,

8. #§ CPU ESHHRZETIEMIR LK CPU AR
o

EEER

EEEMZSH , BHEXNOFIE  AREZRLHAHGFEERE , BERNE
EWRENE , REEEEFIE

* FBift BIOS T ## CPU #t#E,
¥ B4l CPU &£ F1E | 2 CPU A ER BRAX .
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RETEMAUE
1. EREEAERE-ERRME. REREL-EFERE.

2. MEERREEEREAGE  BIRRREALNEFE  RERBAARE
R, EREMEEERNKEER , LERANEBF SRR+, FEE
bR ERREEAREENE , BETR2TE.

3. FERERALREEECKEEEEENNLE,

EEER

v BERFYEERS  BEFERTREENDERGE , REABEFRRFA
V22 ok i

* B SEAGEIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FALIE % B4,
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BB IR

E

#®

E3
AR

BREREERRLBARER, BAKEER

AFEEF REE ATX 24-pin BIRGLERR, & ATX 24-pin BRE ,
BRHRES N E T MRN BIREE,

SRR AR 7 16 ERE B SR

ATX 24-Pin BiFR#EH : JPWR1
HEE

R BRI EEEIFT R ATX ERHIERS | LR EHREEELE,

SEATHREETE | JLPT1 (BEHER)
AEERAREBTREFTERNR, FTERERMRYE BRI
£ (EPP) RIEfRINEEE (ECP) =,

REEH
i

ATX 4-Pin EF#H : JPWR2
A 12V EREERM CPU A,
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FFEIREEH : CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

ERBREEXE +12V BRAR. EERRRNEERREEELRERSE A
EERARERERREIZAR , TREEMA CPU BBREIME. BAKERARSE
REESEL, PHORERIETHENREAS  FEREITRMESR. XK
ERTEEE-REABEE.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

0,
%
¢
S
G
1
\
o‘O

\
9%
(\0

4
Q\)

0‘7

SATA #258 : SATA1~6
AEFEABE SATANE , AIFHE—A SATA #&, SATA B TIEWR
(HDD), EIASRERK (SSD) AR XBE# (CD/ DVD/ Blu-Ray).

EEEH
* FBYEM SATA HHRHEIB 90 B , U BHANFELHR,

* SATA #BZHEZEZH VTR, PIWER (HDD), [EIRERERR (SSD) MR ABRE
(CD/DVD/ Blu-Ray). E&E#% % B HF M.
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USB ##8] : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
JELLIETRE SR USB /MH , 20 USB #@8k, B{UAA#. MP3 EMER. MRE.,
BSHMEHBEERE.

&
4
Po
& (2
X\‘ Q(\
Q
(/9
oy
o‘ooeb
9‘)\9

EAREFREER : JAUD1
AEEEIERER , BREFE Intel® ERE A/ i HEERRE,

e
P A SCN
e Tee ST,
S
%, e,
o S g
2N o,
%
E@@ s
e s

EAREE : JFP1, JFP2
St gﬁiﬁ&ﬂﬁﬁﬁﬁsﬁ& LED #87R&, JFP1 BRI Intel® ERE@ A/ &
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BRI : JCOM1 (BEIER)

AEBEREEAREW 16 (LTl FIFO # 16550A BEBIEER, LAEEELRF
SIHE,

TPM $258 : JTPM1 (BERIER)
FEBRFITEEIRLEE. ESHERSH TPM Z2TAEAFM.

B R 5 BB BESR - JCI1
FEREIMAFRMEGIMR. ARBRITRE , SREERFRES , RRg

Eﬁ&#ﬁi , WRER TERELEAL, FEA BIOS RERIXFBERILZER
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SEMR CMOS Bk : JBAT1
FH#MR EF—E CMOS RAM , RFIANEEMRRIFRFNRE. CMOS RAM
ARRFESRAEE  ADRBDEERK. ERERIM[E , BEAERB

#Ro
'
E

REER BRER

CUTIC]

EEER

FABIRARF |, #6 A BhARIGEE % BN A& BR CMOS RAM. 2 #% BHTRIRk#R. IR0
FEBIHAI AR EE T BB CMOS RAM , L% F#1kF 18,

USB EiRB#R : JUSB_PW1/ JUSB_PW2
B Lo B4R A A 18 E T 2 % BIOS i#E Wake Up Event Setup B #) USB &
PS/2iE 42,

JUSB_PW2 ¥(o]
JUSB_PW2 -
(B USB & PS/2 o]
S B
JUSB_PW1 = il
(W2 USB #8) M o] ==
KXE (FAR) 34
EEEH

EERRRRDEA , BEBARRM 2A L LER.
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) J&i§
PCle i %28 PCle NENERE +.

PCle x16 #f&

PCle x1 f&#&

PCI (Peripheral Component Interconnect) &
PC| @ X EM@F. SCSI+. USB +FREERKE PCl RIFHAER,

EEEAE

WERBRIES F , FEZCHBFRKE. B, EABIELFHEAR
By, HERIER T ISP E B B UBAR, FIBIE BIOS RESHEMRE.,
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BIOS }®E

F#E  REMEME POST FRBERUF)EF. ETIASLRELRL
B, 1% <DEL> & , #ARERERK,

Press DEL to enter Setup Menu
(4% DEL AR ERE)
EHABEEREMREHE AL MEBEEEARER , HERKEE , BER
BB , R RESET &, FARKKZT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> & E 5
.,

EEER

ZEREME BIOS B & T HyM e FEERTH , A X AIREEERHT BIOS A
BEAHA ;| FEBERNBERSE,

EERR

Aptio Setup Utility - Copyright (C)

System Time

Main Menu
ARBRERE, BHSELRM.

Advanced

fE AR EE IR R R PR Th BEIR I,
Overclocking
AIREBRERELCEBERFR CPU AL,




MS-7786

M-Flash
fEAAREmFFEE (FAT 5 FAT32 %) #EH flash BIOS,

Security
AEERCEEEREAETE.

Boot
FEEEEREEBIRF.

Save & Exit
AR BIOS FARRE S HBTAREREMA BIOS # BBk BIOS RETLER,

Overclocking

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust Internal Core Clock [Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
BLEERRE AN CPU, NB REREEE. HH.

Adjust Internal Core Clock
AIEFEE CPU RWEZ KR,

Adjust CPU Ratio

FIEEGRERMGEALER, AEFREIEARINEN CPU FTEER.
Power Capability Support

ARIEERTE CPU P-state, %% B8 [Auto] @ EHEIH P-state SREBRBERE.
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Adjust CPU-NB Ratio
ZAIEEI A FA% CPU-NB f54ELL R,

OC Genie
HARBRE BB [Enabled] SMERIF A FSB B B BIBLE, ERBAK ,
FSB B ARER RBEBER R,

AMD Turbo Core Technology
A i B B BN active CPU B/ USER U HE A,

Adjust Turbo Core Ratio
ZAIEFRB AR turbo core fE5ALEE,

IGD Engine CLK
ARIEFHE R ERERE R,

DRAM Frequency
AIEFETEEEER,

DRAM Timing Mode

AIEEZEREHE DRAM #48 £K SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
REE DRAM B, 3% [Auto] BIRRFC BB F LR LA T “Advanced DRAM
Configuration” FiZEB g SPD :2E LK BIOS 24, &2 [Link] = [Unlink] T3
EFRE B REE 7 & “Advanced DRAM Configuration” K48 BiZ1E,

Advanced DRAM Configuration
& <Enter> LA FIRE,

Command Rate
AF&EZ S DRAM command rateo

tCL
ARIERHEITAILIEER (CAS) B |, B2 M SDRAM HWEEUES# , Bk
1T BN B A EEE S R (ARFARET)o

tRCD
£ DRAM B8 , SIRBAu =5 BREN . AEREFIIE (RAS) BT
it (CAS) 2 ERIBERRE, BIREML | RIEEAREEMT,

tRP

AIER B P4 (RAS) AR BRI EFAR. HARRMEHEH , AU ETREE
MeHERE , ENMURET TS , AREETERAEN. REEEARK
LR S B FIC R,

W
=
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tRAS

AIBHEE RAS BB B ACREAERE.

tRC

FEREREEIE AR BRER RN ES.
tRTP

FIERERDMERA BB ERER.

tWR

FERBAERERIAXEESHBEMNREMIE, FEEBREHAE
(sense amplifier) M EE$

tRRD

AIERETF R R 2 2™ (active-to-active) HIIERE AR,

tWTR
AIERRAKRIE RIS RIS T RBENRERME, BEARERLE
BRERAR  BRREDIES.

tRFCO/ 1

AIERE RFCO/M B BRERNKR B ARBRAERA.
tWCL

ZRIEERE tWCL (Write CAS Latency) Ko

tFAW
AIFFRE tFAW (four activate window delay) B /¥ .

tREF
ANIEERTE tREF (refresh rate) B o

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

T <Enter> @UHEN FIEE, EEEEEEEREERTCRERF.
tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD

ELRERERRREE 1/ 2 WEEEEEF.

Bank Interleaving
FEREREBEARRAVENEESY , TRRRRFATELERS A
ZBEFE.

DRAM Voltage
FIERERBEEE,
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Spread Spectrum
THRORRELBFARIBAR , RENWEAERE , S5IEBRRTE
(EMI), RIATNEE , AIEMFHREURD EMI HRIEE,

ZEFRE
* HETHIK THE (EMI) (9588 , B3R BEIB [Disabled] , LUERZENRABENM
R, BEERFE EMI RH , FEEEHL BRIRHE.,

* BERBEEA , L BZERK , BEHFARETEE. SARFEESY
B, AEAEHE,

* HFEEITIESR | B DAGAINRERIR , R AN E R LB B, | 152 LU 5l AR
BERIEIR | HETIEBLT R R RS E,

Lab Burst Mode

FRAEE , AEZORRGAES 132 MHz L L HERBEER.

Overclocking Profiles
T <Enter> LA TREE,
Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
BT <Enter> BLEA FIEE,
Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
BAXEGR.
Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
HIZTE profile #YBIRERE M TFE ROM,
Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
B ROM T #5EBR B R/ profile 3R E.

CPU Specifications
BT <Enter> BLGEA FIBE, AFREBRETEMN CPUAS.

CPU Technology Support
T <Enter> @A TIRE, FREBRERE CPU X EMIM. 1
o
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MEMORY-Z
BT <Enter> BUMEA FiRE, FRERTERERRENETEINEE, MR,
X.M.P Support Information
BT <Enter> BEGEA FIBE, BEBT XMP XEFASEMR, HH,
CPU Features
T <Enter> §# , BIT#A FIRE, SRR FIREFAE CPU IhEE,
AMD Cool'n’Quiet
ARMERRKBRE CPU BERERBRENER.

p:3 ¢ 5
RHEMR Cool'n’Quiet ZHEEERLH B IE #iEME , BRREHEUAT =4 :

* $1T BIOS 2E , i#E Overclocking E#, W7 Z:#ET , #Z/ CPU Features
> AMD Cool'n'Quiet , #$&%i#E5 % B/ [Enabled],

* A Windows i#fE TE#E ., -> TAIARR, -> T#EHE, -> TBREE, ., #
A TERBERE, B&E, £ T EREEEE 2 TRIEREE, .
SVM Mode
ZAIEFSLEIRA AMD SVM (Secure Virtual Machine) 1ifo

Core C6 State
ATERAESEIRT CPU #Y Co =X, ABEEREXZE C6 EXM CPU T &E

o
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Save & Exit

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
AENRESERBMARERE.

Save Changes and Reboot
AERFFRERERE,

Save Changes
ARFBFRE,

Discard Changes
RERRERE,

Restore Defaults

AET# A BIOS MAFTRRHEBRENTERE,

== Boot Override ==

ERENBELBESHRERNRES  SUREFRERABEE.
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HZAFH
FU®IC
Z D EFA55M-P33/ A55M-P253 1) — X (MS-7786 v1.x) Micro-ATX Y #—R— K
EHEVEFOVEEE, BLHUNFESTEVET, Chsn>U—XEAMD®
AS5F Y 7ty NEHERBRL, AMD® FMI7' Ot Y HICHIBLIENANT A=
AFRIRNY TV I—2 3V e BETHENTERT,
L4777k

Top : mpuse
Bottom|keyboard

JPWR2

——
=
Ba5
&9
[ co
==
EH
g aa -
¥
: = z
3 = g
o
a g feel
g {8l
=lisfs &
dg e
3 38
Top: LAN Jack fs8l
Bottom: USB forts s 3
o (5 @
TLine-In 4 N
(| M:Line-ou 3 i

B:MIC-Int

PCI_E1 J
[

PCI_E2
ST
T
. =

T O T O .o,
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IY—R—ROHE

ME7Oty ¥

= FM1 AMD® A8/A6/A4/E2Y 1) — A7 Ot Y
(RFFDCPUNI ST IE FEWeb Y 1 NEZ SRS EE ),
http://www.msi.com/service/cpu-support)

FYTEY S

= AMD®A55F Y 7't v

KBEXEY

= DDR3-DIMMALO Y h2Z##, DDR3 1600/ 1333/ 1066 SDRAM% #7R— ~
(FRKR16GBEH AT &E)

B FAFLFYRILXAEVT VAR
(BIFDXTYES 2 —L3RFIZ 20 T FEWebY 1 N EC BB EE
0o http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k (A55M-P33)

= Realtek® 8105E LAN 10/ 100%& 7R — ~ (A55M-P25)

F—F4 7

= Realtek® ALC887

» BF Y URILF—T A FHEDEHR—K

= Azalia 1.0%#

SATA
= AMD® A55(C & % SATA 3Gb/s7R— N6 EFEH

ARV 5—
= |/ONZIL
- PSI2RIAR—K x1
- PSR2F—KR—RKR—K x1
- DVI-DIR—h x1*
- VGAR—K x1*
- USB2.0KR—h x6
- LAND v v x1
- F=FAAT YYD X3
*DVI-DEVGAR—RNRGHALETZ 74 v VRATORY Y OHEBEL
TVWET, )
HRF Y UXNBFBOLHIC, 7ERESEAOTF Y IILEAT IOV
NRILASHALTLSEEY, )
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" FUR—RIRTR—
- USB2.0dx%7&—x3
- JAYINZRLA—FAFDARIE— x1
- NZLLAR=RIARIZ—x1 (AT aY)
- YUTLR=RIARIZ—x1 (AT 3aY)
- TPMORIR—x1 (AT 3Y)
- TARBEIH-IRIE— x1
A0Y b
= PCle 2.0 x16 A0 Y ~ x1
= PCle 2.0 x1AOY k x1
= PCIAAY b x1
RS
= Micro-ATX (22.6 cm X 21.6 cm)
b S

= U x6

HRBILOVTHLLVERERD DIBEE, BiEOWebY 1 hESBL T IEE
Lo http://www.msi.com/index.php
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AR

RY—R—REAVAN—LTIE, BRNICIY—R— RICHL THEZERY)
HFRARY RET—ZAROBNATL—MCAVAR=LLTKEEV, T—A
B#OIONY U7 L — XY —R—ROEBEY L LICREE hzI0/NY U7
L—RNCHYEXET, IONYITL—RHRUEZEALEVT, BREICT—
ACHHADBINETT, BNETL—MDODREY REIHF—R— kDR URE
BHEHET, T-RAEHIRFEE LB UTIH —R—REZEELFET. U
ROMEAUTOLSICRRENET . FMCOVTRHT—ARBEOIY =27
LESRLTEE L,

°p

LRVEENE—IVLON—1LG &\Ol

BEEEL

[EBEEEEEEEEEER]

CE2RNDENLANOYL—L RN —O/

(3587 (T BEEED)

b3 4
*XY—IK—REFEICAZAN—ILT, TEEBFOREEHILLET,

Y XY —IR—RDBEEBIETBHIC, NY—R—RKOEIEET—X DB DR
HHD VT —XICE) (T RBEERR > R THBIEEhET,

*ZA—NESEBCITRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—F RNERY BV EEREL T EZ (),
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IONZIL

DT NZILOBRBATOREY TY,

PSI2R A LAN

== | O

USB 2.07/R— ~ .
VGAE— K @ Line-Out

== :

=) oo O Je

Line-In

PS2¥ —R— K DVI-DR— K USB 2.0R—

zE

FF Y IRNEEOLEOIZ, TERELSERNTF ¥ RNBHAT IO NVEIL
ASHHL T EZ .

* DVI-DBELUVCAR— NB#HELETIS 71 Y ORTOY YDA EBHEL T
[AES-

N=RIOTFEYRNFYT

COETEN—RIVITOAARN—LFIBICOVWTHBALET, 1 AK—
LMCEBLT, SEIQVR—Z2 NORYBRVWRTA VAN FIBICERHFO
EEBEHLOTILEEL,

FM1 CPUB KTV —5 —DEE

CPUZBY N IZBECE, A—N—E—REH<EHCE—RZDIN
CPULHET RIS ICHECWMY AT TS EE V., BRICHRNBHBAETS
O, ZVAVTVRAERFLTLEE WV,

FM1CPUOE—RARZL v &l

MROBZBREFTSEHIC, U
DIVAEBHLTLSEE W,

SEO=ZAH
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TREOFIEICH#>TELLKCPUECPUY—5—%
FEBRLTILKEEY, EEHZEZRDIEHENHE
CPURYH—R—REEDHBEFEET,

1. BELN—%#ICFSL, OEXTEIEZ LTS
Fo LN—DEELFAHVWECPUDERY 1T
AF+DCBIBEFRPI—NOREICES
DTIEBSLEEY,

2. CPULDSBO=AD (RYFFED) &, VY
TYNLO=ZANEEDETCPUEERBLE
7.

3. CPUFAELLKEBENLRETE, EVHFYYT
YRNCZO2 £ EELRAFATVET, #ASE
T, EVFARVTVR LS BRETHNE, mE
EZRALTRAZPYVELTLSEEV, BiE-
T-CPUDEBIRCPUR I H—R—RICEAKXE
BEEXATLEVETOT, <H<hETER
<KEEEL,

4. CPUZETYTY MK 2ERLFTRNS,
BEL/N—Z#LTCCPUEZEEL&T. L/N\—
TEETZ2HECPUNFLRE WA EBN &S
DT, LN—FEEENDETCPUZHA DI
ERERVTILEZL, f

5. E—hIVUERUFTVZIVOLEICKREL, R
OEEEHLTHF T, YTy hOT7 Y JICEY
[FIET,

6. TLT, RABIEHZIVYTETICHLTH
T, E=RhIVOEBERLET. BEL/N—0Of
BEMRAL, BRAERYOFEATELET.

7. R2ET7VVEREERILNCIEI2ANBDETELET,
8. CPUZ7 NEBRT—7LEIAXRIVZ—ICEHELET,

EE

*CPUZ7>EBETB/NZFROELAR, BOIMDBEVENIRAEhTLE
T OV OEBBRIBBICEIIBDLSICRY, IEREERCERIEN &) F
Fo NAIFRARSAN—BETNZOERERE A BN SEFETVERNT
L3,

* AT BCPUICBIOSASHIEL TVBE L EHRL TS EE L,
¥ CPUZ 7> DEBIZOVTIHCPUT 7 > DA DHE &% S SE 12 (),

156



MS-7786

XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBIZZLAGEDIMMADY ~
OHAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZI—-LHF LAY EEBEND L, TEZ1-LOWRTFHIH
BABLBNET.

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

ZEE

CFATFNFrRAT O R THIMICTBICRA—DXEVEEEL TS E
E0

* XEYZOY NEDIMM1EBSERICEAL T &),
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ATXBR24EY IRV 2 —Z2EHKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE

ATX 24E>BRIZ Y & —: JPWR1
ZEDENEEL<ERETIET,

# [NV

> e

8 Ry

Y .

i # 5

> Wy

v w oW

3 2 8

¢ § | 250
# . NS
D N S a_/EH
4 S Ll
w i ,w_ DW__“.&,_
B R
‘ S Rats
= %o N £ Ny =
MW otooo% i (.ﬂ_/M
(@] N -~ ©
W . J.o m Wmﬁ%
ﬂu.u i o \/
I " AR S
LR NN E
an Y whs3
i ° afhg g
rr o <o# g
-3 D L | Bko
@ i S | ¥ 3
NS & ®¥0L§
U2 w S 2
X WE . | Des&
e . 2
m_._ H K K:bm:u
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7 7 BRI% Y & —: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

77 VBRIARVA—BH2VOBRA 77 EHFR—MLET. FRRICEZ A
FLAN—RIITEZRFYTEY NeEBIBE, CPUZ7OY NO—)L
ZRATRIEHIC, AE—REZH RGO, BIEREHESh LT 7 &AL
BINERYERA. BTIRTOT7UEERLIKEEV, BHIOI AT
LT77UHRHF—R—RICEHET BT, TORDY CESICERICELRS
NEF, DATLAT7 V2 AnA ORBARESATLATZ 7 AR Z— 05
RIBDENTEERT,

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

)7 IATATR Y 8 —: SATA1~6

COIRVB—RBBESATAA Y E—TIAAR—KTF, —D2OIRIR—
IC2&, —DOSATATNA REZEZTD LN TERTY, SATAT/NA ART
1 AURZA47 (HDD). 75 Y2 AXEURT AT (SSD)EHXFE RS 1T (CD/

DVD/ Blu-Ray) 2 B # £ 9,

ZE

* U FNATAT — 7 LG #ESTO0BM LICHFSHEVELSICLTTFE V. F—XE
HICEENBEDAREMN B ET,

*BENIEI—R—T—RGFAEVSATAT /NI REXBELET, #IZ

&, HDD, SSDEX# RS AT, T—IARICBEE hET. EBEDFMIC 2
WTRHT—REEBSATAT/NA ZADEBDIZ 1 TN ESSBEE (),
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70> MUSBO% Y &—: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

ZMI% %Y Z—I&Intel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATINARXZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7 I -ABIBBENERTDENTEET,

2,
R

=T,
R R
e
©
=
NP
wleTe %
=

707 MNZRLA—F 4 A% Z—: JAUD1

7OV MNRILA=—FAFEIAYEEZFERTDE, 7OVRNRILASOF
—TAFHINTRELEET, EVRIG A > TILO7 0> NNRILERT
HFAHARCERLTVET,

70> MZIL%Y Z—: JFP1, JFP2
ARRBICE, 7OV MNZILAS Y FRLEDENRE L EEFWERAIC, =
2O7AY MNFRLARIZ—HFRABENATVET, JFPIRA > FIen 70>
MNZRIWERTY A2 HA RICERLTVET,
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SUFNR—RIARY B— JCOMI (A 7> 3Y)
16550AF ¥ 7 #RAL 1216/N( MFIFOIL TF—REREZTVE T, ZOIXRY
B—CP VTR VAFERMEOS DT INTNA AEEETEE T,

TPMED 21— ORI Z—JTPM1 (A7 3Y)
ZNIXY Z—ETPM (Trusted Platform Module) £ 1 — )L Z2## L £ 7, ¥4
KOWTRTPMEF2IUF A TS5y MR—ARYZATILESRLTEEL,

F—ARBEY—O%I8—:JC1
COARVEB—RBT—AAA Y FILEREIET, T-ANHITSshDE. T
—ARAREI Y- I MRV ET, SATLARZOREEZRZRL, B
EXVE—DZBEBEICKRRLET., COBEXYE—JZIUTITRICE,
BIOSEHEZBVTXY E—YZHELET.

161



21)FCMOSS + 2 /\: JBAT1

AHBICEBIOSHBRERHRERFTHHENDBNTCMOS RAMEHEEL TH
Y, BETIRE VBN SELEHIGTHETHERERBFLTVET,
DOCMOS RAMIZEZ ShI=F/NA ABWMICK > T, OSEREICLBEEDC
ENTRICAYET, YATAREEIVFTLEVWVBERIOT v NERL

TL<EEV,
'
E

TR ERE T—REOUT

b:3 4

CMOS RAMZEZO VT $BICIE, ZRTANT7DBICCNT+ 2 /VEZF—h~
LET, ZXTLBEBFENDCMOS RAMD T Tk LS TS L& Ve XH—
R—ROBERRKKBEE LRSS BRI B ET,

USBER v > /\: JUSB_PW1/ JUSB_PW2

Zheno v NEtEY NFBE, USB £EIPS27/NM4 AL BBIOSEY h
T v 7RO "Wake Up Event Setup ( VI A VT Y TARYNEY KT YT ) 4
BRENFBBCBEYET,

Iv
24

JUSB_PW2 E
(10/X % JLUSBHK— El
El

K& PS/27— K )

HR—K LW HR—h
(F7HILN)

a1 1

(F>R—KkuUsSBO o]
FU2—H) HR— R LB Hk—
F7ALRN)

EE
¥ > /VE[Enabled|iCRRET B E, 2AU LD BREBRERSEE T,
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PCleAO0Y b
PCleAO0Y hEPClef B —7 T—ARN— REHR—MLET,

PCle x16 A0 Y ~

PClex1AQY ~

PCIZOY b

PCIZAOY NEJREAAEOBWVIGRRAOY N T, BT 282 BILKRA— RAH
HEFENTVET, HRA—ROEY T AU IHRICO2VTR., LERD—RIC
FEHREhBHBEEESBLTSLEEV,

zE

HIRH— REFAL RN VY TBHE, RTRICBETSTEHK
TLEE Ve LRH—RICOVTHBRBBAL LY ENEXZITILEZAT,
Zr>2/V. RAYF, BIOSBEERBEE/\—RIITRE, Y7 NIITREE
2TEFTLTEE .,
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BIOSORE

OoE1—2—%2R88HT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFR2ICAY)
F9, FTREOXYE—IHNBALCKRRENATVSHIC<DEL>F—%#H T &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu
(<DEL>*—%=#H LU TR EEBEEZFOET)
<DEL>ZHTHICCOXY E—TI N BATLE2LBE,. BEREBRATEH
<RESET>Z# LTI AT LZBREBL T EE W, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
BARCHLTEBREHTEET,

EE

K ENEZRTLADMEEDEHIZ, ZEDEBIOSH T — kMR 12 BIF/
KBATPITHENET, THT, COBHIGSEAL T, BHFDBIOSEE
BRHEEN B ET.

AZa1—=N—

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011

System Time

Main Menu
BR/RABRENDS AT LANDEANBREEZTVET,

Advanced

HERBIOSHEENRREZITVE T,

Overclocking

DRAMZ 1 2 J X CPUBKEN B BREZTVET.
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M-Flash

USBXEU RZA T &> BIOSEHMETSBICEALET, (FAT/FATI27
*—X Y NDH),

Security

BEEPI—H—NATD—RBEBEETVET,

Boot

AT LBEBTNA ADBLIENERELET.

Save & Exit
BIOSTF7# ) MEX LR IBHAROZREEZO—RL, EELLREEERT
LTHRTLETD,

F-N=o0Ov Y

tio Setup Utility -

Adjust Interna. 3 [Auto]

Current CPU/ NB/ DRAM Frequency
CPU, NBEXEURMYVOY IV EXRRLET. BEATT,

Adjust Internal Core Clock
CPUOARBITVOY VZR/ELET,

Adjust CPU Ratio

COBEBRFEEREIVNO-LL., ABHZVREIF—R—KkooOY VAL
—RICETZ7O0LYHORBIOY IVOAE—RERELET, 7O0EY Y
HABEZYR—NTBHERICEENTT,

Power Capability Support

CPU P-stateZFRELE T, [AUO]ICRET D &, REMEDLOHIC, P-statellE
BENLEYBEZABNICERELET.
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Adjust CPU-NB Ratio
CPU-NBfE#FELET,

OC Genie

[Enabled]iCRET D E, JATANBADOFSBYOY VERAMTE, BEMHIC
F—=N—O0OY I L&ET, 7—N—0V0OYIFSEKVABVEBEICE,. TH
FSBUOY U &RA > T L&V,

AMD Turbo Core Technology
ZOFV/ODETIT47CPUOTOREBZABMIC LW T, HaEEHE
LET,

Adjust Turbo Core Ratio
Turbo coref5 £ #H/EL FT,

IGD Engine CLK
HRALETZ 74y 0ROV VEBELET,

DRAM Frequency
XEVEARBERELET,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMZ A 2 J A'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tecty EEPROMIEHRICK VIV RO—LTBIHESHERELE T, [Auto]lCFR
ETBE. DRAMZA IV J#H/MIIL T, BT O[Advanced DRAM Configura-
tion] X Z1—A'SPDOBEH/REZEIC. ABWICHBELRELZTVET. [Manualllc
BRETDHE, UTOXZ1—%2FHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥—%Z#{F &, YT XZ1—HFRREhEF. BREDRAME A Y
EZRETEET,

Command Rate
DRAMOXY > REZIQ> RO—)LET,

tCL
SDRAMA B AAKIN Y REZEL LERHAKERBRIIETORAIY
JEBETHBCASLA TV —%ERELET,

tRCD

RAS(fT7 RLAEB)ECASBI7 RLAGS)NESHBREFH THREL X
T, —ROICOOY IH A JIENNE VG EDRAMD BIMEREA AV &
ED

tRP

DRAMA V7L YY1 RELIHBREZBEMIPHHEFHTREL &
T RASESOI/OY VBN CORBMERELEIN, BREEEIZ LD
OBEAZYBEVEEEDRAMOU 7L Y 2 1@ FRLICEY, DRAMA T
—RERBTEBLIBBIENBYET, PATALAICEHMDRAME 1 2 A K
—ILUEBENHCOBRENFATEERT,
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tRAS
RAS(fT7 RLABEBINREL THASTF— 2RI HE D KT TORMBERE
L&Y,

tRC
RAS(T7 RLAES)DBRIAKN ST UF ¥ —IHNRTIRETOAH A
LOBEETY, BEEGTRASETRPOAFTKEZAILET,

tRTP
COBRERFT—EARIRAKETVFY—OH00REEKREI NO—ILL
EE

tWR
TUFY—IHEADHOT—ZOBRKICEIIRMEFHTRET DO
FWRTT, CORETRZUFY—Ir#A20IIC. BRANYI70TF
—ANXREVEILCRLCEBERAFTFNDRSCRETIHENHBYET,

tRRD
BEBEBDAXEINVIOBTT BTV EAEGTSLHOBERBEFH TRE
L&Y,

tWTR

RUXEUNVIORTRBE D EZRAGGTHL SHAMYBHETOBR
BEZFHTRELET, BxBMUBHTOHROBEICIO gatingh' 2 RIBIE
BEBEFHTEET,

tRFCO/ 1
RFCOMAREBLTASTF— AN HRAIEENDIETOREERELE T,

tWCL
tWCLBA XV T #RELET.

tFAW
tFAWR A SV T ZRELE T,

tREF
tREFRA I T ZRELET,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F—%#{F &, YT XZ1—HFRFRENET, EFTOILOLEHO
BRBEXEVRAIVIRRETEERT,

tRWTTO/ tWRRD/ tWRWR/ tRDRD
XEVF ¥ URIMRODIEODAEIRLAI VT EZRELETS .

Bank Interleaving

NOAYB—) =T ERRXEVDTF—2EREEE LT IEMTT, ¥R
TLFEBONY VAR LETTHRABEETSICEILLYTIERETY
£7,

DRAM Voltage
XEVEEZFHBLET,
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Spread Spectrum
doE1—2—RIOYIESERENBINILAESZRICBELTVET,
IAYIPIRL—E—ANIAGESERETHIHRIC, BELYXTEETAN
AV /AXREFENZDBRBHEEMNNIELUET, BEEANICGER— REOBRED
BYUBLICE > T/ARXEMBITBLSICIRLTVET., LALBERET
CBVTABIC /A XN RBATUESBENBY ., TOKSBT—ATRHRANR
Zl\ﬁl_\ﬂﬁkﬁiﬁ‘@1§%0)ﬁﬁé7&3§§?6:t‘& JAADRNEBRT 25
BNHYVET,

EE

*BILBREEREDEEN BV BEG, SRATADKEMEMEERRT DL
8 (- [Disabled]liREL TTF& V), F&, BEREZFHEENRELEHEF, &
F[Enabled]iCRE L THEEDBERICE S TTE (),

* Spread  SpectrumDBIF A E (T HIFAE MEE /A ARENENBE)ET
B ZRTFTADKREEFBETLET,

* A=/N—oOv VBEERETBESG. XF[Disabled|iIZFREL TFE (),

Lab Burst Mode

BHCRETDE, A—N—00Ovo0HIC, RFBIATI2OY U H132MHzEL

FICREENDENTEET,

Overclocking Profiles
<Enter>F—%&#{TE, YT AXAZ1-HFRFENET,

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>F¥—2#MFTE, YT XZ1—HFERFRENET,

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
COEBICANLTRAENFET,

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
BRUEZ7O774L0EHIC, BEOA—N—U0OY IBREZROMICRE
LEY,

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMA'SHREFEL 7O 7AIIEEZO—R/OUTLET,

CPU Specifications
<Enter>F¥—&M T &, YT XZ1—HFRFENET, CPUBEEEABTE S
ED

CPU Technology Support
<Enter>F¥—ZWFE, YTAXZ1—NRFRENET, BB EhLCPUTY /
O>%#XRFLET. ZWMEATT,
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MS-7786

MEMORY-Z
<Enter>F¥F—&{FTE, YTXZI—HFRRENET, BEBEhLXTUOHER
ERRLET, ZMEATY.
X.M.P Support Information
<Enter>F —ZWFE, YT XZI1—NRFENET, XMPOBHORED
REERTLET. BHEATT,
CPU Features
<Enter>¥ —ZW T &, YT/ X Z1—NKRRENET, CPUBREEZTARTE &
AMD Cool'n’Quiet
CoolnQuietigE ZFATH L&Y, TOEYHORBBREHSELED
2, BIXEREDECEDRI BYET,

EE
Cool'n'QuietDMEEZ A TBICIE. UTDREETSLENBET,
* BIOStY N7 7EE%EE L, [Overclocking Menu]&iZ#H L £, [Over-

clocking Menu] TCPU Features > AMD Cool'n'QuietZ [Enabled]iZZE L T<
&,

* Windows(C i¢[Start]->[Settings]->[Control Pannel]->[Power Options] % ##R L T
<EE V. ZL T[Power Options Properties]i & [Power schemes]® H T[Mini-
mal Power Management] & Z#R L &,
SVM Mode
AMD SVM (R£{R18#2R) T— REBWEDIZLE T,

Core C6 State

CPUNCEE— REBMEMICLET, C6E—REHR—NFBCPUZA >
AR=IUI#E, ZOT1—I)LRFRFRENET,
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REBLTKT

UEFI: Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
BEULREBEERFEITRTLET,

Save Changes and Reboot

TELLEREEERELT, ATLAZUEYRLET,
Save Changes

ZELULREEEREFLET,

Discard Changes
ZEULEREEEZREFLEEA.

Restore Defaults
ISHAROREEFOHLET,

== Boot Override ==
AVAR=LENEZANL—FNAARXZI—ICRRENET, 1—H—
FEORO—DEBRLT, 7T—hFNAIARELET,
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ERTAEREVEIREBREER
REFE<BEFEEERSREGTEHRE>

BEEEWESE
BFER w | % | 8 | ~ms | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O o
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o O o o
K &I ER (ACD, DVDE)
(Optical Disk Driver) x| o] ©° o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o © © Q o
B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
R1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) x © © o o o
#F (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O O
123288 (Remote Control) X O O e} O o
78 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) O (e}
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X O O e} O O

1. *EDR R E AR AR PR NI B BR AR (PCB) R B BUAHE, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB HSI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHEZSFRESRPLFETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%.

6. AP REMAZHREAMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;1388-2009)?/1?71_'\2251? (BB ETEEPUPBITRREA AR RAB 2 RS ERATEIEE
Mo )

w N

o




